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11. Ordentliche Hauptversammlung
am 4. Mai 2010

Tagesordnung auf einen Blick

NV A WN

%

10.

11.

12.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009, des Lagebe-
richts des Vorstands fiir die ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft und des Lageberichts fiir den Konzern (jeweils ein-
schliefSlich des erlduternden Berichts des Vorstands gemdf$ §176 Abs. 1 Satz 1 AktG zu den tibernahmerechtlichen Angaben
nach §§289 Abs. 4 bzw. 315 Abs. 4 HGB und des erlduternden Berichts zu den wesentlichen Merkmalen des internen Kontroll-
und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess nach §289 Abs. 5 bzw. §315 Abs. 2 Nr. 5 HGB)
sowie des Berichts des Aufsichtsrats fiir das Geschdftsjahr 2009

Beschlussfassung tiber die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussfassung tiber die Entlastung des Vorstands fiir das Geschdftsjahr 2009

Beschlussfassung tiber die Entlastung des Aufsichtsrats fiir das Geschdftsjahr 2009

Beschlussfassung (iber die Anderung von §§6.1, 8.2 der Satzung (Aufsichtsrat — Zusammensetzung — Beschl(isse)

Wahlen zum Aufsichtsrat

Wahl des Abschlusspriifers und Konzernabschlusspriifers fiir das Geschdftsjahr 2010 und des Prifers flir die priiferische
Durchsicht des Zwischenberichts ftir das erste Halbjahr des Geschdftsjahrs 2010

Anderung der Satzung im Hinblick auf das Gesetz zur Umsetzung der Aktiondrsrechterichtlinie (ARUG)

Beschlussfassung tiber die Ermdchtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Beschlussfassung tiber die Ermdichtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuld-
verschreibungen und Schaffung von bedingtem Kapital unter gleichzeitiger Aufhebung der entsprechenden Ermdchtigung
aus dem Jahre 2009

Beschlussfassung tiber die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Gewdhrung von Bezugsrechten an Mitarbeiter, Fiihrungs-
kréifte und Vorstandsmitglieder der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft sowie an Mitarbeiter und Mitglieder der
Geschdiftsfiihrung verbundener Unternehmen aufgrund eines Aktienoptionsplans 2010 und Satzungsdnderung
Beschlussfassung tiber das Unterbleiben von Angaben nach §285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB und §§315a Abs. 1,
314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB im Jahres- und Konzernabschluss (Befreiung von der Verpflichtung zur individu-
alisierten Offenlequng der Vorstandsverglitung)

ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft
44227 Dortmund

ISIN DE0005677108
Wertpapier-Kenn-Nummer: 567 710
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Einladung zur elften ordentlichen Hauptversammlung der
ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft, 44227 Dort-
mund (ISIN DE0005677108 / Wertpapier-Kenn-Nummer:
567 710)

<
Setor %Cjéle, /%ﬁ%ﬂd‘@/
unsere elfte ordentliche Hauptversammlung findet am

Dienstag, dem 4. Mai 2010, um 10.00 Uhr im Casino Hohen-
syburg, Hohensyburgstralle 200, 44265 Dortmund, statt.

TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
1 gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember
2009, des Lageberichts des Vorstands fiir die ELMOS Semi-
conductor Aktiengesellschaft und des Lageberichts fiir den
Konzern (jeweils einschlieRlich des erlauternden Berichts
des Vorstands gemaf §176 Abs. 1 Satz 1 AktG zu den Uber-
nahmerechtlichen Angaben nach §§289 Abs. 4 bzw. 315
Abs. 4 HGB und des erlduternden Berichts zu den wesent-
lichen Merkmalen des internen Kontroll- und Risikoma-
nagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungs-
prozess nach §289 Abs. 5 bzw. §315 Abs. 2 Nr. 5 HGB) sowie
des Berichts des Aufsichtsrats fiir das Geschaftsjahr 2009
Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschaftsrau-
men der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft (Hein-
rich-Hertz-StraRe 1, 44227 Dortmund) zu den Ublichen
Geschaftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionare aus und
sind auch im Internet unter www.elmos.de abrufbar. Sie
werden den Aktiondren auf Anfrage auch kostenfrei zuge-
sandt.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tages-
ordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da
der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits
gebilligt hat.

Beschlussfassung liber die Verwendung des
2 Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den bei der ELMOS

Semiconductor Aktiengesellschaft ausgewiesenen Bilanzge-
winn fur das Geschaftsjahr 2009 in Hohe von 42.715.514,53
Euro vollstandig auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschlussfassung liber die Entlastung des Vorstands
fiir das Geschaftsjahr 2009
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschafts-
jahr 2009 amtierenden Mitgliedern des Vorstands fir die-
sen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung liber die Entlastung des
4 Aufsichtsrats fiir das Geschaftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschafts-
jahr 2009 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats
(einschlieRlich des am 6. Mai 2009 ausgeschiedenen
Aufsichtsratsmitglieds Dr. Peter Thoma) fiir diesen Zeit-
raum Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung iiber die Anderung von

§§6.1, 8.2 der Satzung
(Aufsichtsrat — Zusammensetzung — Beschliisse)
Gegenwartig besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitglie-
dern. Fir alle Mitglieder des Aufsichtsrats endet die Amts-
zeit mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am
4. Mai 2010. Zur Steigerung der Effizienz der Aufsichts-
ratsarbeit soll die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf drei
Mitglieder verringert werden. Vorstand und Aufsichtsrat
schlagen daher vor, §6.1 der Satzung der Gesellschaft aufzu-
heben und wie folgt neu zu fassen:

,6.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.”
Zudem soll §8.2 an die neue Grol3e des Aufsichtsrats ange-

passt werden. §8.2 Satz 2 der Satzung wird aufgehoben und
wie folgt neu gefasst:



L4Erist beschlussfahig, wenn alle Mitglieder an der
Beschlussfassung teilnehmen.”

6 Wahlen zum Aufsichtsrat

Die gegenwartigen Mitglieder des Aufsichtsrats wurden
durch die ordentliche Hauptversammlung der ELMOS Semi-
conductor Aktiengesellschaft am 26. April 2005 bzw. als
Nachfolger fiir ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder
gemal §6.3 der Satzung in den nachfolgenden Hauptver-
sammlungen gewahlt bzw. gerichtlich bestellt. Die Amts-
zeit der gegenwartigen Mitglieder des Aufsichtsrats endet
daher gemaR §6.2 der Satzung mit Beendigung dieser
ordentlichen Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat schlagt vor, die folgenden Kandidaten als
Mitglieder des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Haupt-
versammlung, die Uber die Entlastung des Aufsichtsrats fur
das Geschaftsjahr 2014 beschlief3t, zu wahlen.

-> Dr. Burkhard Dreher, Diplom-Volkswirt, Selbststandiger
Volkswirt, wohnhaft in Dortmund

-> Dr. Klaus Weyer, Diplom-Physiker,
Management Consultant, wohnhaft in Schwerte

-> Prof. Dr. Giinter Zimmer, Diplom-Physiker,
Universitatsprofessor i.R., wohnhaft in Duisburg

Herr Dr. Burkhard Dreher wird die Funktion als
unabhangiger Finanzexperte im Sinne von §100 Abs. 5 AktG
wieder wahrnehmen.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Vorschriften der §§96
Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG zusammen. Gemal} §6.1 der
Satzung besteht der Aufsichtsrat gegenwartig aus sechs
Mitgliedern. Mit Eintragung der unter Tagesordnungs-
punkt 5 vorgeschlagenen Satzungsanderung wird der Auf-
sichtsrat gemal §6.1 der neu gefassten Satzung aus drei
Mitgliedern bestehen.
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Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Weg der
Einzelwahl durchzufiihren.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschlage nicht gebunden.
Angaben gem. §125 Abs. 1 Satz 5 AktG

Die vorgeschlagenen Kandidaten flr den Aufsichtsrat sind
bei den nachfolgend jeweils unter a) aufgefiihrten Gesell-
schaften Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. bei den unter b)
aufgefiihrten Gesellschaften Mitglieder eines vergleich-
baren in- oder auslandischen Kontrollgremiums:

-> Dr. Burkhard Dreher, a) Arcelor Mittal Eisenhittenstadt
GmbH und Vattenfall Europe Mining AG

-> Dr.Klaus Weyer, a) Paragon AG

-> Prof. Dr. Giinter Zimmer, b) Dolphin Intégration S.A.,
Frankreich (Mitglied im Board of Directors)

Wahl des Abschlusspriifers und Konzernabschluss-
7 priifers fiir das Geschaftsjahr 2010 und des Priifers
fiir die priiferische Durchsicht des Zwischenberichts fiir das
erste Halbjahr des Geschaftsjahrs 2010
Der Aufsichtsrat schlagt auf Empfehlung seines Priifungs-
ausschusses vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftspri-
fungsgesellschaft, Dortmund, zum Abschlusspriifer und
Konzernabschlussprifer fiir das Geschaftsjahr 2010 sowie
zum Priifer fur die priferische Durchsicht des Zwischen-
berichts fiir das erste Halbjahr des Geschaftsjahrs 2010 zu
bestellen.

Anderung der Satzung im Hinblick auf das Gesetz zur
8 Umsetzung der Aktionarsrechterichtlinie (ARUG)
Das Gesetz zur Umsetzung der Aktiondrsrechterichtlinie
(ARUG), das am 1. September 2009 in Kraft getreten ist,
regelt das Fristensystem neu und erleichtert den Aktionaren
die Erteilung, den Widerruf sowie den Nachweis von
Stimmrechtsvollmachten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschliel3en:
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a) Anpassung der Einberufungsfrist

Die Satze 2 und 3 des §10.2 der Satzung werden aufge-

hoben und wie folgt neu gefasst:

,Die Hauptversammlung ist — soweit gesetzlich kei-

ne kiirzere Frist zulassig ist — mindestens dreilig Tage
vor dem Tage der Versammlung einzuberufen. Die Ein-
berufungsfrist verlangert sich um die Tage der Anmel-
defrist. Der Tag der Einberufung und der Tag der
Hauptversammlung sind bei der Berechnung der Einbe-
rufungsfrist nicht mitzurechnen.”

b) Anpassung der Anmeldefrist fir die Hauptversammlung

Der zweite Satz in §11.1 der Satzung wird aufgehoben

und wie folgt neu gefasst:

,Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung
mussen der Gesellschaft unter der in der Einberufung
hierfir mitgeteilten Adresse in Textform (§126b BGB)
in deutscher oder englischer Sprache mindestens
sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag
der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der
Anmeldung sind nicht mitzurechnen.”

¢) Anpassung der Formvorschriften fir Stimmrechtsvoll-
machten

§11.3 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu
gefasst:

,Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmachtigten
ausgelibt werden. Bevollmachtigt der Aktionar mehr als
eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere
von diesen zuriickweisen. Die Erteilung der Vollmacht,
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmachtigung
gegenuber der Gesellschaft bediirfen der Textform.

Die Einzelheiten fir die Erteilung der Vollmacht, ihren
Widerruf und den Nachweis der Bevollmachtigung

gegenuber der Gesellschaft werden mit der Einberufung
der Hauptversammlung bekannt gemacht, in der

auch ein naher beschriebener Weg der elektronischen
Kommunikation angeboten wird. §135 AktG bleibt
unberihrt.”

§11.4 der Satzung wird ersatzlos aufgehoben.
§11.5 der Satzung wird zu §11.4 der Satzung.

Beschlussfassung liber die Ermachtigung zum
9 Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Mai 2009
wurde der Vorstand ermachtigt, eigene Aktien der Gesell-
schaft zu erwerben. Diese Ermachtigung ist bis zum
5. November 2010 befristet. Es wird vorgeschlagen,
diesen Beschluss aufzuheben und den Vorstand erneut zum
Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft zu ermachtigen.
Nach dem durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionars-
rechterichtlinie (ARUG) gednderten §71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
kann die Ermachtigung nunmebhr fiir die Dauer von bis zu
flinf Jahren erteilt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss
zu fassen:

a) Der Vorstand wird erméchtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 3. Mai 2015 eigene Aktien in Hohe
von bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals
zu erwerben. Zusammen mit den gegebenenfalls auch
aus anderen Griinden erworbenen eigenen Aktien,
die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder
ihr nach §§71a ff. AktG zuzurechnen sind, dirfen die
aufgrund dieser Ermachtigung erworbenen Aktien zu
keinem Zeitpunkt 10% des Grundkapitals der Gesell-
schaft libersteigen.

b) Die Ermachtigung zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien kann ganz oder in mehreren Teilbetra-
gen, einmal oder mehrmals, fiir einen oder mehrere



Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschrankung
ausgelibt werden.

Der Erwerb erfolgt liber die Borse oder mittels eines
an alle Aktionare der Gesellschaft gerichteten 6ffent-
lichen Kaufangebots.

-> Erfolgt der Erwerb der Aktien liber die Borse, so
darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Eroff-
nungskurs am Erwerbstag im Xetra-Handel (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht
mehr als 10% uberschreiten und um nicht mehr
als 20% unterschreiten.

-> Erfolgt der Erwerb lber ein 6ffentliches Kaufan-
gebot an alle Aktiondre der Gesellschaft, dur-
fen der gebotene Kaufpreis oder die Grenz-
werte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie
(ohne Erwerbsnebenkosten) — vorbehaltlich einer
Anpassung wahrend der Angebotsfrist —den
Mittelwert der Schlussauktionspreise im Xetra-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolge-
system) wahrend der letzten drei Handelstage in
Frankfurt am Main vor dem Tag der 6ffentlichen
Ankiindigung des Angebotes um nicht mehr als
20% Uber- oder unterschreiten. Ergeben sich nach
der 6ffentlichen Ankiindigung nicht unerheb-
liche Abweichungen des maf3geblichen Kurses, so
kann der Kaufpreis angepasst werden. In diesem
Fall wird auf den Mittelwert der Schlussauktions-
preise im Xetra-Handel (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) wahrend der letzten
drei Handelstage in Frankfurt am Main vor dem
Tag der offentlichen Ankiindigung einer etwai-
gen Anpassung abgestellt. Das Erwerbsangebot
kann weitere Bedingungen vorsehen. Das Volu-
men des Angebots kann begrenzt werden. Sofern
die gesamte Zeichnung des Angebots dieses Volu-
men Uberschreitet, muss die Annahme im Ver-
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haltnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen.
Eine bevorrechtigte Annahme geringer Sttick-
zahlen bis zu 100 Stiick zum Erwerb angebote-
ner Aktien der Gesellschaft je Aktionar der Gesell-
schaft kann vorgesehen werden.

d) Der Vorstand wird ermachtigt, Aktien der Gesellschaft,

die aufgrund der vorstehenden Ermachtigung oder einer
vorangegangenen Ermachtigung erworben werden bzw.
wurden, zu den nachfolgenden Zwecken zu verwenden:

aa) Sie konnen mit Zustimmung des Aufsichtsrats an
Mitarbeiter und Fiihrungskrafte der ELMOS Semicon-
ductor Aktiengesellschaft sowie an Mitarbeiter und
Mitglieder der Geschaftsfiihrungen verbundener Unter-
nehmen im Rahmen der Aktienoptionsplane 2004, 2009
und 2010 in Erflllung der Aktienbezugsrechte tiber-
tragen werden. Soweit eigene Aktien Mitgliedern des
Vorstands der Gesellschaft in diesem Rahmen liber-
tragen werden sollen, wird der Aufsichtsrat der Gesell-
schaft hierzu ermachtigt. Dabei werden die Regelungen
der bestehenden Aktienoptionsplane 2004 und 2009
sowie des neuen Aktienoptionsplans 2010 angewandt.
Die von der Hauptversammlung beschlossenen Eck-
punkte der Aktienoptionsplane 2004 und 2009 liegen
als Bestandteile der notariellen Niederschriften tber
die entsprechenden Hauptversammlungen bei dem
Handelsregister in Dortmund zur Einsicht aus. Sie kon-
nen aullerdem in den Geschaftsraumen und am Sitz
der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft, Hein-
rich-Hertz-StraRe 1, 44227 Dortmund, sowie im Internet
unter http://www.elmos.de/german/investor-relations/
corporate-governance/optionsprogramm.html einge-
sehen werden. Sie werden den Aktiondren auf Anfra-

ge auch zugesandt und werden wahrend der Hauptver-
sammlung ausliegen. Im Hinblick auf die Regelungen
des Aktienoptionsplans 2010 wird auf die Darstellung
im Rahmen des Tagesordnungspunkts 11 verwiesen.
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bb) Sie kdnnen mit Zustimmung des Aufsichtsrats an

cC

-

Dritte gegen Barzahlung verauBert werden, soweit
die VerdufRerung zu einem Preis erfolgt, der den
Borsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, und
die Anzahl der verauBerten Aktien 10% des Grund-
kapitals im Zeitpunkt der Verwendung der Aktien
nicht libersteigt. Auf diese 10%-Grenze sind Aktien,
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Opti-
onsrechten bzw. Wandlungspflichten sowie ver-
gleichbare Instrumente anzurechnen, die wahrend
der Laufzeit dieser Ermachtigung unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktiondre in unmittelbarer
oder entsprechender Anwendung von §186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegeben oder verduf3ert werden.

Sie konnen mit Zustimmung des Aufsichtsrats
gegen Sachleistung veraufRert werden, insbeson-
dere um sie Dritten beim Zusammenschluss mit
Unternehmen oder beim Erwerb von Unternehmen,
Unternehmensteilen, Beteiligungen oder anderen
Wirtschaftsglitern anzubieten.

dd) Sie konnen mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur

Bedienung von Wandel- oder Optionsanleihen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen
(bzw. einer Kombination dieser Instrumente) jeweils
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wand-
lungspflichten verwendet werden, die von der

ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft oder einer e)
Konzerngesellschaft der ELMOS Semiconductor
Aktiengesellschaft im Sinne von §18 AktG zukunftig
ausgegeben werden.

ee) Sie konnen mit Zustimmung des Aufsichtsrats Mit- f)

arbeitern und Fiihrungskraften der ELMOS Semi-
conductor Aktiengesellschaft, Mitarbeitern und
Mitgliedern der Geschaftsfiihrungen verbundener
Unternehmen und freien Mitarbeitern zum Erwerb
angeboten oder als Verglitungsbestandteil (auch
unentgeltlich) tiberlassen und lbertragen werden

oder, falls sie zu einem dieser Zwecke im Wege eines
Wertpapierdarlehens erworben wurden, zur Erfil-
lung der Verpflichtungen aus diesen Wertpapierdar-
lehen verwendet werden.
ff) Sie kdnnen durch den Aufsichtsrat den Mitgliedern
des Vorstands der ELMOS Semiconductor Aktien-
gesellschaft unter Wahrung des Gebots der Ange-
messenheit der Verglitung (§87 Abs. 1 AktQ) als akti-
enbasierter Vergilitungsbestandteil zugesagt und
Ubertragen werden. Die Einzelheiten der aktienba-
sierten Verglitung fur die Vorstandsmitglieder wer-
den vom Aufsichtsrat festgelegt.

gg) Sie kdnnen mit Zustimmung des Aufsichtsrats
eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder
ihre Durchfiihrung eines weiteren Hauptversamm-
lungsbeschlusses bedarf. Sie konnen mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats auch im vereinfachten Ver-
fahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung
des anteiligen rechnerischen Betrags der tibrigen
Stiickaktien am Grundkapital der Gesellschaft ein-
gezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil
der erworbenen Aktien beschrankt werden. Erfolgt
die Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der
Vorstand ermachtigt, die Zahl der Stiickaktien in der
Satzung anzupassen.

Ein Bezugsrecht der Aktionare auf diese eigenen Aktien
der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, als
diese Aktien gemaR den Ermachtigungen in lit. d) aa)
bis ff) verwendet werden.

Die auf der Grundlage des Beschlusses der Hauptver-
sammlung vom 6. Mai 2009 bestehende und bis

zum 5. November 2010 befristete Ermachtigung zum
Erwerb eigener Aktien wird fur die Zeit ab Wirksamwer-
den der neuen Ermachtigung aufgehoben.



Beschlussfassung liber die Erméachtigung zur Aus-
10 gabe von Wandel- oder Optionsanleihen, Genuss-
rechten oder Gewinnschuldverschreibungen und Schaffung
von bedingtem Kapital unter gleichzeitiger Aufhebung der
entsprechenden Ermachtigung aus dem Jahre 2009
In der Hauptversammlung am 6. Mai 2009 wurde eine
Ermachtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsan-
leihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen
sowie ein bedingtes Kapital beschlossen. Aufgrund
verschiedener sich widersprechender Urteile von Oberlan-
desgerichten sind dabei —insbesondere bei den Options-/
Wandlungspreisen — dufBerst restriktive Gestaltungen
gewahlt worden, die dazu flihren, dass das bedingte Kapital
nur in bestimmten Marktsituationen eine Moglichkeit zur
Finanzierung der Gesellschaft darstellt. Nach Klarstellungen
durch den Bundesgerichtshof sowie durch eine Novellie-
rung des §193 Abs. 2 Nr. 3 AktG kann nunmehr wieder der
frithere, deutlich groRere Spielraum fiir die Gestaltung der
Optionsbedingungen genutzt werden. Dementsprechend
wird vorgeschlagen, die Ermdchtigung zur Ausgabe von
Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen mit Schaffung eines be-
dingten Kapitals erneut zu beschlie3en und die bishe-
rigen Ermachtigungen sowie das bisher dafiir vorgesehene
bedingte Kapital aufzuheben.

a) Aufhebung der Ermachtigung zur Ausgabe von Wandel-
und Optionsschuldverschreibungen vom 6. Mai 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden
Beschluss zu fassen:

Die von der Hauptversammlung am 6. Mai 2009 (Punkte
7b) und 7c) der damaligen Tagesordnung) beschlos-
senen Ermachtigungen zur Begebung von Wandel- oder
Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instru-
mente) werden mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintra-
gung der nachfolgend unter Tagesordnungspunkt 10 b)
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lit. cc) zu beschlieBenden Satzungsanderungen aufge-
hoben.

Ermachtigung zur Ausgabe von Wandel- oder
Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuld-
verschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts,
Schaffung eines bedingten Kapitals 2010/l sowie
Anderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden
Beschluss zu fassen:

aa) Erméachtigung zur Begebung von Wandel- oder
Optionsanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer
Kombination dieser Instrumente)

Laufzeit der Ermdichtigung, Nennbetrag

Der Vorstand wird ermachtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 3. Mai 2015 einmalig oder
mehrmals auf den Inhaber lautende Wandel- oder
Optionsanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuld-
verschreibungen oder eine Kombination dieser
Instrumente (zusammen ,,Schuldverschreibungen®)
im Gesamtnennbetrag von bis zu 100.000.000 Euro
auszugeben und den Inhabern solcher Schuldver-
schreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte fur
aufden Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von
insgesamt bis zu 7.800.000 Euro nach naherer Maf3-
gabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen
zu gewahren.

Die Schuldverschreibungen konnen auf8er in Euro
auch —unter Begrenzung auf den entsprechenden
Euro-Gegenwert —in der gesetzlichen Wahrung
eines OECD-Landes begeben werden.

Die Schuldverschreibungen kénnen auch durch eine
Konzerngesellschaft der ELMOS Semiconductor
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Aktiengesellschaft im Sinne von §18 AktG ausge-
geben werden. Fiir diesen Fall wird der Vorstand
ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

flr die Gesellschaft die Garantie fiir die Schuldver-
schreibungen zu libernehmen und den Inhabern von
Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Options-
rechte auf Aktien der ELMOS Semiconductor Akti-
engesellschaft zu gewdhren bzw. ihnen Wandlungs-

pflichten aufzuerlegen.

Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionaren

in der Weise eingeraumt, dass die Schuldverschrei-
bungen von einem Kreditinstitut oder einem Kon-
sortium von Kreditinstituten mit der Verpflich-
tung libernommen werden, sie den Aktionaren zum
Bezug anzubieten. Werden Schuldverschreibungen
von einer Konzerngesellschaft der ELMOS Semicon-
ductor Aktiengesellschaft im Sinne von §18 AktG
ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewahrung
des gesetzlichen Bezugsrechts fiir die Aktionare der
ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft entspre-
chend sicherzustellen.

Der Vorstand ist jedoch ermachtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Spitzenbetrage von

dem Bezugsrecht der Aktionadre auszunehmen und
das Bezugsrecht auch insoweit auszuschlieRen,

wie es erforderlich ist, um den Inhabern von bereits
zuvor begebenen Schuldverschreibungen mit
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-
pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzu-
raumen, wie es ihnen nach Austibung der Wand-
lungs- oder Optionsrechte bzw. bei Erflllung

der Wandlungspflicht als Aktionar zustehen wiirde.

Der Vorstand ist ferner ermachtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionare

auf ausgegebene Schuldverschreibungen mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflich-

ten vollstandig auszuschlief3en, sofern der Vorstand
nach pflichtgemalRer Priifung zu der Auffassung
gelangt, dass der Ausgabepreis der Schuldver-
schreibungen ihren nach anerkannten, insbesonde-
re finanzmathematischen Methoden ermittelten
hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unter-
schreitet.

Werden Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten in
entsprechender Anwendung des §186 Abs. 3 Satz 4
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
ben, darf der auf die zur Bedienung der Wandlungs-
und Optionsrechte bzw. bei Erflllung der Wand-
lungspflicht auszugebenden Aktien entfallende
anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10%
des Grundkapitals nicht tiberschreiten, und zwar
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Auslibung dieser Ermachtigung.

Auf diese 10%-Grenze sind Aktien, Schuldverschrei-
bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.
Wandlungspflichten sowie vergleichbare Instru-
mente anzurechnen, die wahrend der Laufzeit dieser
Ermachtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktiondre in unmittelbarer oder entsprechender
Anwendung von §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
ben oder veraullert werden.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-
bungen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte bzw.
Wandlungspflichten ausgegeben werden, wird der
Vorstand ermachtigt, das Bezugsrecht der Aktio-
nare mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt
auszuschlieRen, wenn diese Genussrechte oder
Gewinnschuldverschreibungen obligationsahnlich
ausgestaltet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte
in der Gesellschaft begriinden, keine Beteiligung am
Liquidationserlds gewahren und die Héhe der Ver-
zinsung nicht auf Grundlage der Hohe des Jahresu-



berschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividen-
de berechnet wird. AuBerdem mtissen in diesem Fall
die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genuss-
rechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum
Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditi-

onen entsprechen.

Wandlungs- und Optionsrechte sowie Wandlungs-
pflichten

Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten
die Inhaber das unentziehbare Recht, ihre Schuld-
verschreibungen gemal} den vom Vorstand festge-
legten Wandelanleihebedingungen in auf den Inha-
ber lautende Stiickaktien der ELMOS Semiconductor
Aktiengesellschaft zu wandeln. Das Wandlungs-
verhaltnis ergibt sich aus der Division des Nenn-
betrages oder des unter dem Nennbetrag liegen-
den Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung
durch den festgesetzten Wandlungspreis fur eine
Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl
auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in
bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenle-
gung oder ein Ausgleich fir nicht wandlungsfahige
Spitzen festgesetzt werden. Entsprechendes gilt,
wenn sich das Wandlungsrecht auf ein Genussrecht
oder eine Gewinnschuldverschreibung bezieht.

Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen wer-

den jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehre-
re Optionsscheine beigefligt, die den Inhaber nach
naherer MaRgabe der vom Vorstand festzulegenden
Optionsbedingungen zum Bezug von auf den Inha-
ber lautenden Stiickaktien der ELMOS Semiconduc
tor Aktiengesellschaft berechtigen. Fiir auf Euro
lautende, durch die ELMOS Semiconductor Aktien-
gesellschaft oder eine Konzerngesellschaft bege-
bene Optionsanleihen kdnnen die Optionsbedin-
gungen vorsehen, dass der Optionspreis auch durch
Ubertragung von Teilschuldverschreibungen und
gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfillt wer-
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den kann. Soweit sich Bruchteile von Aktien erge-
ben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile
nach MaRgabe der Anleihebedingungen, gegebe-
nenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien
aufaddiert werden kénnen. Entsprechendes gilt,
wenn Optionsscheine einem Genussrecht oder einer
Gewinnschuldverschreibung beigefligt werden.

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen kon-
nen auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Lauf-
zeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das
Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfalligkeit
der mit einem Wandlungs- oder Optionsrecht ver-
bundenen Schuldverschreibungen (dies umfasst
auch eine Falligkeit wegen Kiindigung) den Inhabern
der Schuldverschreibung ganz oder teilweise anstel-
le der Zahlung des falligen Geldbetrags Aktien der
Gesellschaft zu gewahren.

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei
Wandlung bzw. Optionsausiibung auszugebenden
Aktien darf den Nennbetrag der Schuldverschrei-
bungen nicht tibersteigen. §9 Abs. 1 i.V.m. §199 Abs.
2 AktG sind zu beachten.

Wandlungs- bzw. Optionspreis

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis darf 80% des
volumengewichteten Durchschnittskurses der
Aktien der ELMOS Semiconductor Aktiengesell-
schaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) wahrend der zehn Handelstage
in Frankfurt am Main vor dem Tag der endgliltigen
Beschlussfassung des Vorstands uiber die Abgabe
eines Angebots zur Zeichnung von Schuldverschrei-
bungen bzw. tiber die Erklarung der Annahme durch
die Gesellschaft nach einer 6ffentlichen Aufforde-
rung zur Abgabe von Zeichnungsangeboten nicht
unterschreiten. Bei einem Bezugsrechtshandel sind
die Tage des Bezugsrechtshandels mit Ausnahme
der beiden letzten Borsentage des Bezugsrechtshan-
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dels mal3geblich. §9 Abs. 1 AktG bleibt unberiihrt.
Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann unbescha-
det des §9 Abs. 1 AktG im Falle der wirtschaftlichen
Verwasserung des Werts der Wandlungs- oder Opti-
onsrechte bzw. Wandlungspflichten nach naherer
Bestimmung der Schuldverschreibung wertwah-
rend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht
schon durch Gesetz geregelt ist. Die Bedingungen
der Schuldverschreibungen kdnnen dartiber hinaus
flr den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer
aufBerordentlicher MaBnahmen bzw. Ereignisse (wie
z.B. ungewdhnlich hohe Dividenden, Kontrollerlan-
gung durch Dritte) eine Anpassung der Wandlungs-
oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten vorse-
hen. Bei einer Kontrollerlangung durch Dritte kann
eine marktiibliche Anpassung des Wandlungs- bzw.
Optionspreises sowie eine Laufzeitverkilrzung vor-
gesehen werden.

Sonstige Regelungen

Die Anleihebedingungen kénnen das Recht der
Gesellschaft vorsehen, im Falle der Wandlung bzw.
Optionsausilibung nicht neue Aktien zu gewah-
ren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der fiir die
Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem
volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien
der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfol-
gesystem) wahrend der zehn Handelstage in Frank-
furt am Main nach Erklarung der Wandlung bzw.
der Optionsausiibung entspricht. Fiir den Fall, dass
die Gesellschaft die Auslibung des Rechts zur Zah-
lung eines Geldbetrages nach Wandlung bzw. Opti-
onsausiibung bekannt gibt, beginnen die zehn
Handelstage erst drei Handelstage in Frankfurt am
Main nach Bekanntgabe der Gesellschaft, einen
Geldbetrag zu zahlen.

Die Anleihebedingungen konnen auch vorsehen,
dass die Wandel- bzw. Optionsanleihe nach Wahl

der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem
Kapital in bereits existierende Aktien der Gesell-
schaft gewandelt werden kdnnen bzw. das Options-
recht durch Lieferung solcher Aktien erfillt werden

kann.

Der Vorstand wird ermachtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausga-
be und Ausstattung der Schuldverschreibungen zu
bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen
der die Wandel- bzw. Optionsanleihe begebenden
Konzerngesellschaft der ELMOS Semiconductor
Aktiengesellschaft festzulegen. Dies betrifft ins-
besondere den Ausgabekurs, den Zinssatz, die Art
der Verzinsung, die Laufzeit und die Stiickelung,
den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum, die Festle-
gung einer baren Zuzahlung, den Ausgleich oder die
Zusammenlegung von Spitzen, die Barzahlung statt
Lieferung von auf den Inhaber lautenden Stiickak-
tien und die Lieferung existierender statt Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stlickaktien.

bb) Schaffung eines neuen bedingten Kapitals

(bedingtes Kapital 2010/11) und Aufhebung der
bedingten Kapitale 2009/1 und 2009/1I

Das Grundkapital wird um bis zu 7.800.000,00 Euro
bedingt erhoht (bedingtes Kapital 2010/11). Die
bedingte Kapitalerhohung dient der Gewahrung von
auf den Inhaber lautenden Stiickaktien an die Inha-
ber von Wandel- oder Optionsanleihen, Genuss-
rechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw.
einer Kombination dieser Instrumente) jeweils mit
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-
pflichten, die von der ELMOS Semiconductor Akti-
engesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der
ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im Sinne
von §18 AktG aufgrund der von der Hauptversamm-
lung vom 4. Mai 2010 unter Tagesordnungspunkt 10
b) beschlossenen Ermachtigung bis zum 3. Mai 2015
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ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien
erfolgt zu dem nach MaRgabe des vorstehend
bezeichneten Ermachtigungsbeschlusses jeweils zu
bestimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreis.

Die bedingte Kapitalerhdhung ist nur insoweit
durchzufihren, wie die Inhaber von Wandel- oder
Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinn-
schuldverschreibungen von ihren Wandlungs- bzw.
Optionsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie
zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung
zur Wandlung erfillen, soweit nicht ein Barausgleich
gewahrt wird oder eigene Aktien zur Bedienung
eingesetzt werden.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschaftsjahrs an, in dem sie aufgrund der Aus-
tbung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.
der Erfullung von Wandlungspflichten entstehen,
am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermachtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfiih-

rung der bedingten Kapitalerhohung festzusetzen.

Das bedingte Kapital 2009/1 und das bedingte Kapi-
tal 2009/1 werden mit Wirksamkeit des bedingten
Kapitals 2010/1l aufgehoben.

Satzungsanderungen

Der bisherige §3.6 der Satzung und der bisherige
§3.8 der Satzung werden aufgehoben.

An Stelle des bisherigen §3.8 der Satzung wird
folgende Bestimmung als neuer §3.8 der Satzung
eingefligt:

,Das Grundkapital ist um bis zu 7.800.000,00 Euro
bedingt erhoht (bedingtes Kapital 2010/11). Die
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bedingte Kapitalerhohung wird nur insoweit durch-
gefiihrt, wie die Inhaber von Wandel- oder Opti-
onsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. einer Kombination dieser
Instrumente), die von der ELMOS Semiconductor
Aktiengesellschaft oder einer Konzerngesellschaft
der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im
Sinne von §18 AktG aufgrund der von der Hauptver-
sammlung vom 4. Mai 2010 unter Tagesordnungs-
punkt 10 b) beschlossenen Ermachtigung bis zum

3. Mai 2015 ausgegeben werden, von ihren Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder,
soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Ver-
pflichtung zur Wandlung erfiillen, soweit nicht ein
Barausgleich gewdhrt wird oder eigene Aktien zur
Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neu-
en Aktien erfolgt zu dem nach MaRgabe des vor-
stehend bezeichneten Ermachtigungsbeschlusses
jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. Opti-

onspreis.

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschaftsjahrs an, in dem sie aufgrund der Aus-
lbung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.
der Erfullung von Wandlungspflichten entstehen,
am Gewinn teil.

Der Vorstand ist ermachtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfiih-
rung der bedingten Kapitalerhohung festzusetzen.”

dd) Ermachtigung zur Satzungsanpassung

Der Aufsichtsrat wird ermachtigt, die Fassung der
Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der
Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen
damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen
der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung
betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtaus-
nutzung der Ermachtigung zur Ausgabe von Wandel-
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oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinn-
schuldverschreibungen nach Ablauf des Ermachti-
gungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung
des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen fir
die Ausiibung von Wandlungs- oder Optionsrechten
bzw. fur die Erfillung von Wandlungspflichten.

Beschlussfassung iiber die Schaffung eines
1 1 bedingten Kapitals zur Gewahrung von Bezugs-
rechten an Mitarbeiter, Fiihrungskrafte und Vorstands-
mitglieder der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft
sowie an Mitarbeiter und Mitglieder der Geschaftsfiihrung
verbundener Unternehmen aufgrund eines Aktienoptions-
plans 2010 und Satzungsanderung
Die Gesellschaft hat in den Jahren 1999, 2004 und zuletzt
im Jahr 2009 auf der Grundlage einer entsprechenden
Ermachtigung der Hauptversammlung Aktienoptionspla-
ne flr Mitarbeiter, Fihrungskrafte und Vorstandsmitglieder
der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft sowie fuir
Mitarbeiter und Mitglieder der Geschaftsfihrung verbun-
dener Unternehmen geschaffen. Auf der Grundlage des
Aktienoptionsplans aus dem Jahr 2009 wurden von den
zur Verfligung stehenden 1.000.000 Bezugsrechten bereits
495.000 Bezugsrechte auf je eine Aktie der Gesellschaft
ausgegeben. Fir die bereits ausgegebenen Bezugsrechte
gelten unverandert die Bedingungen des Aktienoptions-
plans 2009.

An die Stelle des Aktienoptionsplans 2009 soll nach dem
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat ein neuer Akti-
enoptionsplan treten, der einerseits Anderungen des Akti-
engesetzes durch das Gesetz zur Angemessenheit der Vor-
standsverglitung (VorstAG) beriicksichtigt und andererseits
eine Anpassung der bisher vorgesehenen Austibungshiirde
und des absoluten Erfolgsziels sowie weitere technische

Anderungen vorsieht.

In Anpassung an das VorstAG soll festgeschrieben werden,
dass die Wartezeit fiir die erstmalige Ausiibung minde-

14

stens vier Jahre betragen muss. Zugleich dient der Aktien-
optionsplan 2010 weiterhin dazu, die Vergutungsstruktur
der Vorstandsmitglieder auf eine nachhaltige Unterneh-
mensentwicklung auszurichten. Zu diesem Zweck soll

die Ankniipfung an den Borsenkurs auch weiterhin der
Leistungsanreiz der Bezugsberechtigten im Rahmen des
neuen Aktienoptionsplans bleiben. Die bisherige Aus-
ubungshirde und das absolute Erfolgsziel von mindestens
50% soll allerdings in Anbetracht der positiven Kursentwick-
lung des vergangenen Jahres auf 20% reduziert werden.
Damit ist auch weiterhin gewahrleistet, dass die Bezugs-
rechte erst dann ausgelibt werden kénnen, wenn der Unter-
nehmenswert sehr deutlich gesteigert wurde. Auch der
Vermogensvorteil, den die Bezugsberechtigten durch die
Auslibung der Bezugsrechte erzielen kdnnen, bleibt wie bis-
her auf das Vierfache des bei Ausgabe der Bezugsrechte
festgesetzten Auslibungspreises begrenzt. Durch die Herab-
setzung des Erfolgsziels auf 20% wird allerdings der fiir die
Bezugsberechtigten maximal erzielbare absolute Vermo-
gensvorteil reduziert. Im Ergebnis wird damit durch die Vor-
gabe ambitionierter, aber gleichwohl erreichbarer Ziele die
Motivation der Mitarbeiter gesteigert.

Zur Bedienung der Bezugsrechte aus den Aktienoptions-
planen wurde von der Hauptversammlung jeweils ein
bedingtes Kapital geschaffen (vgl. §3.5, §3.7 und §3.9 der
Satzung). Auf der Grundlage des Aktienoptionsplans 1999
konnen keine Bezugsrechte mehr ausgetibt werden. Das
bedingte Kapital 1999 gemal? §3.5 der Satzung soll daher
aufgehoben werden. Auf der Grundlage des Aktienopti-
onsplans 2004 besteht derzeit noch ein bedingtes Kapital
flir maximal 145.244 Aktien der Gesellschaft und auf der
Grundlage des Aktienoptionsplans 2009 wurden bislang
Bezugsrechte fiir 495.000 Aktien ausgegeben. Da der Akti-
enoptionsplan 2009 durch einen Aktienoptionsplan 2010
ersetzt werden soll, werden auf der Grundlage des Aktien-
optionsplans 2009 keine weiteren Bezugsrechte ausgege-
ben. Vor diesem Hintergrund soll die Grundkapitalziffer des
bedingten Kapitals in §3.9 der Satzung entsprechend redu-
ziert werden.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden

Beschluss zu fassen:

a)

Aufhebung des bedingten Kapitals 1999

Das bedingte Kapital 1999 gemaf3 §3.5 der Satzung
wird —da unter dem Aktienoptionsprogramm 1999
keine Bezugsrechte mehr ausgetibt werden konnen —

aufgehoben.

Teilweise Aufhebung und Umbenennung des bedingten
Kapitals 2009/IlI

Das bedingte Kapital gemal? §3.9 der Satzung wird
zu §3.6 der Satzung und — bei unveranderter Verwen-
dung der neuen Aktien —von 1.000.000,00 Euro auf
495.000,00 Euro herabgesetzt.

§3.9 der Satzung wird zu §3.6 der Satzung und wie folgt

neu gefasst:

»Das Grundkapital ist um bis zu 495.000,00 Euro
bedingt erhoht (bedingtes Kapital 2009). Die bedingte
Kapitalerhohung dient der Einl6sung von Bezugs-
rechten, die auf der Grundlage der Ermachtigung der
Hauptversammlung vom 6. Mai 2009 bis zum 5. Mai
2014 an Mitarbeiter, Fihrungskrafte Vorstandsmit-
glieder und der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und
Mitglieder der Geschaftsfiihrung verbundener Unter-
nehmen gewahrt werden (Aktienoptionsplan 2009).
Die bedingte Kapitalerhéhung wird nur insoweit durch-
geflihrt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2009
nach Mal3gabe des Beschlusses der Hauptversamm-
lung vom 6. Mai 2009 aus dem bedingten Kapital
Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber die-
ser Bezugsrechte hiervon innerhalb der Austibungs-
frist Gebrauch machen, soweit nicht ein Barausgleich
gewahrt wird oder eigene Aktien zur Bedienung einge-
setzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
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des Geschaftsjahrs an, in dem sie durch Ausiibung von
Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil.“

Schaffung eines bedingten Kapitals zur Gewahrung von
Bezugsrechten an Mitarbeiter, Fihrungskrafte und
Vorstandsmitglieder der ELMOS Semiconductor Akti-
engesellschaft sowie an Mitarbeiter und Mitglieder der
Geschaftsfihrung verbundener Unternehmen
aufgrund eines Aktienoptionsplans 2010 (bedingtes
Kapital 2010/1)

Das Grundkapital wird um bis zu 1.250.000,00 Euro
bedingt erhoht (bedingtes Kapital 2010/1). Die bedingte
Kapitalerhéhung dient der Einldsung von Bezugs-
rechten, die auf der Grundlage dieser Ermachtigung bis
zum 3. Mai 2015 gewahrt werden (,,Aktienoptionsplan
2010“). Der Vorstand bzw. — soweit es die Mitglieder
des Vorstands betrifft — der Aufsichtsrat wird ermach-
tigt, im Rahmen dieses Aktienoptionsplans 2010 bis

zu 1.250.000 Stiick Bezugsrechte auf je eine Aktie der
Gesellschaft an die unten naher definierten Bezugs-
berechtigten in jahrlichen Tranchen auszugeben. Die
bedingte Kapitalerhohung ist nur insoweit durchzufiih-
ren, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2010 aus
dem bedingten Kapital Bezugsrechte ausgegeben
werden und die Inhaber dieser Bezugsrechte hiervon
innerhalb der Austibungsfrist Gebrauch machen, soweit
nicht ein Barausgleich gewahrt wird oder eigene Aktien
zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschaftsjahrs an, indem sie
durch Ausiibung von Bezugsrechten entstehen, am
Gewinn teil.

Der Aktienoptionsplan 2010 weist die folgenden
wesentlichen Merkmale auf:

aa) Bezugsberechtigte

Im Rahmen des Aktienoptionsplans 2010 werden
Bezugsrechte an Mitarbeiter, Flihrungskrafte
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und Vorstandsmitglieder der ELMOS Semiconductor
Aktiengesellschaft sowie an Mitarbeiter und
Mitglieder der Geschaftsfiihrung verbundener
Unternehmen der ELMOS Semiconductor Aktienge-
sellschaft ausgegeben. Bezugsberechtigt

sind alle wahrend des jeweiligen Ausgabezeitraums
fest angestellten Mitarbeiter, die in einem unge-
kiindigten Dienst- oder Arbeitsverhaltnis zur ELMOS
Semiconductor Aktiengesellschaft oder einem mit
ihr verbundenen Unternehmen stehen. Insgesamt
konnen fiir alle Gruppen der Bezugsberechtigten
zusammen wahrend der Laufzeit des Aktienoptions-
plans 2010 bis zum 3. Mai 2015 maximal 1.250.000
Bezugsrechte ausgegeben werden (,Gesamtvolu-
men“). Die Bezugsrechte teilen sich wie folgt auf die
einzelnen Gruppen der Bezugsberechtigten auf:

-> fur alle nicht unter die nachfolgenden
Gruppen fallenden Mitarbeiter der ELMOS
Semiconductor Aktiengesellschaft und ihrer
verbundenen Unternehmen maximal 60%

des Gesamtvolumens der Bezugsrechte;

-> fir Mitglieder der Geschaftsfiihrung von
verbundenen Unternehmen und fur Mitarbei-
ter und Fihrungskrafte in Schlisselpositionen
unterhalb des Vorstands der ELMOS Semicon-
ductor Aktiengesellschaft und Mitarbeiter
in Schlisselpositionen unterhalb der
Geschaftsfiihrung von verbundenen Unter-
nehmen insgesamt maximal 20% des Gesamt-
volumens der Bezugsrechte;

-> fur Mitglieder des Vorstands der ELMOS
Semiconductor Aktiengesellschaft insgesamt
maximal 20% des Gesamtvolumens der

Bezugsrechte.

Die Bezugsberechtigten erhalten stets nur Bezugsrechte
als Angehorige einer der vorstehend genannten Perso-
nengruppen. Einzelheiten legt der Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bzw. — soweit die Ausgabe an
Mitglieder des Vorstands erfolgt — der Aufsichtsrat fest.

bb) Ausgestaltung des Aktienoptionsplans 2010

Eigeninvestment

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichts-
rats als Teilnahmevoraussetzung fur einzelne Grup-
pen von Bezugsberechtigten an dem Aktienoptions-
plan 2010 ein Eigeninvestment von einer Aktie pro
einer bestimmten, vom Vorstand bzw. — soweit die
Ausgabe an Mitglieder des Vorstands erfolgt —vom
Aufsichtsrat festzulegenden Anzahl von Bezugs-
rechten einschlief3lich einer Mindesthaltefrist hier-
fir festlegen. Einzelheiten des Eigeninvestments
legt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bzw. - soweit die Ausgabe an Mitglieder des Vor-
stands erfolgt —der Aufsichtsrat fest.

Ausgabe der Bezugsrechte

Wahrend der Laufzeit des Aktienoptionsplans 2010
kénnen Bezugsrechte in einer oder mehreren jahr-
lichen Tranchen (,Tranchen®) an alle Bezugsberech-
tigten zusammen aus dem Gesamtvolumen der
Bezugsrechte ausgegeben werden. Keine Tranche
darf héher als 50% des Gesamtvolumens sein. Die
Tranchen verteilen sich auf die einzelnen Gruppen
von Bezugsberechtigten gemaR den unter lit. aa)
genannten Prozentsatzen.

Die Beschlussfassung des Vorstands bzw. — soweit
die Ausgabe an Mitglieder des Vorstands erfolgt
—des Aufsichtsrats tiber die Ausgabe der Bezugs-
rechte und die Festlegung der Einzelheiten der
jeweiligen Tranche (,Ausgabetag") sowie der Beginn
und das Ende der Frist, in der die ausgegebenen



Bezugsrechte gezeichnet werden kdnnen, mus-
sen innerhalb der folgenden Zeitraume (,,Erwerbs-
zeitraume") erfolgen:

-> binnen 45 Tagen nach dem Tag der
Bekanntgabe der (endgdiltigen) Ergebnisse
des abgelaufenen Geschaftsjahrs oder

-> jeweils binnen 45 Tagen nach dem Tag der
Bekanntgabe der (endgdiltigen) Ergebnisse des
ersten, zweiten oder dritten Quartals eines
laufenden Geschaftsjahrs,

spatestens jedoch zwei Wochen vor dem Ende des
zum Zeitpunkt der Zuteilung laufenden Quartals.

Wartefrist und Ausiibungszeitraum

Die Bezugsrechte diirfen erst nach Ablauf einer War-
tefrist von vier Jahren ab dem jeweiligen Ausgabe-
tag ausgelibt werden (,Wartefrist“). Der Vorstand
(mit Zustimmung des Aufsichtsrats) bzw. — soweit
es die Mitglieder des Vorstands betrifft — der Auf-
sichtsrat kann fiir samtliche oder einen Teil der im
Rahmen einer Tranche ausgegebenen Bezugsrechte
eine langere Wartefrist festlegen.

Die Auslibung der Bezugsrechte kann von den
Bezugsberechtigten, deren Dienst-/Arbeitsverhalt-
nis ungekiindigt ist, in den auf den Ablauf der War-
tefrist folgenden drei Jahren auf3erhalb der Ausii-
bungssperrfristen erfolgen. Ausiibungssperrfristen
sind jeweils die folgenden Zeitraume:

-> der Zeitraum vom 21. Kalendertag vor einer
Hauptversammlung der Gesellschaft bis zum
Ablauf des Tags der Hauptversammlung;

-> der Zeitraum von dem Tag, an dem die Ge-
sellschaft ein Angebot an ihre Aktiondre zum
Bezug von jungen Aktien in einem Borsen-
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pflichtblatt oder im elektronischen Bundesan-
zeiger veroffentlicht, bis zu dem Tag, an dem
die bezugsberechtigten Aktien der Gesell-
schaft an der Frankfurter Wertpapierborse
erstmals ,ex Bezugsrechte notiert werden;

-> der Zeitraum vom 15. Kalendertag vor der
Veroffentlichung der (vorldufigen) Quartalser-
gebnisse bis zur Veroffentlichung der (endgiil-
tigen) Quartalsergebnisse sowie

-> der Zeitraum vom 15. Dezember bis zur
Veré6ffentlichung des (endgiiltigen) Jahreser-
gebnisses flir das abgelaufene Geschaftsjahr.

Die vorstehend genannten Austibungsfristen ver-
stehen sich jeweils einschlief3lich der bezeichneten
Anfangs- und Endzeitpunkte.

Im Ubrigen mussen die Bezugsberechtigten die
Beschrankungen beachten, die sich aus allgemei-
nen Rechtsvorschriften, wie z.B. den insiderrecht-
lichen Bestimmungen des Wertpapierhandelsge-
setzes, ergeben.

Austibungspreis

Der Austibungspreis fur die einzelnen Tranchen ent-
spricht —vorbehaltlich einer etwaigen Anpassung
auf Grundlage der vorgesehenen Hochstgrenze fir
den erzielbaren Vermdgensvorteil bzw. von Ver-
wasserungsschutzbestimmungen —120% des Mit-
telwerts der Schlussauktionspreise der Aktie der
ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im Xetra-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesy-
stem) an den zehn Handelstagen in Frankfurt am
Main vor dem Ausgabetag. Mindestaustibungspreis
ist der auf eine Aktie entfallende anteilige Betrag
des Grundkapitals.
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Der durch Ausiibung des Bezugsrechts erzielte Ver-
mogensvorteil des Bezugsberechtigten (Diffe-

renz zwischen dem Schlussauktionspreis der Aktie
der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) am Tag der Auslibung des Bezugs-
rechts und dem Auslibungspreis) darf das Vierfache
des bei Ausgabe festgesetzten Ausiibungspreises
(,HOchstgrenze) nicht tiberschreiten. Im Fall einer
Uberschreitung der Hochstgrenze wird der Aus-
Ubungspreis angepasst und entspricht der Diffe-
renz zwischen dem Schlussauktionspreis der Aktie
der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im
Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfol-
gesystem) am Tag der Ausiibung des Bezugsrechts
und dem Vierfachen des Austibungspreises. Der Vor-
stand bzw. — soweit es die Mitglieder des Vorstands
betrifft —der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann im
Einzelfall beschlieBen, dass die Hochstgrenze ange-

messen verringert wird.

Erfolgsziel

Die Bezugsrechte konnen nur ausgelibt werden,
wenn der Schlussauktionspreis der Aktie der Gesell-
schaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) am letzten Handelstag in Frank-
furt am Main vor dem Auslibungstag den Aus-
Ubungspreis erreicht oder tbersteigt.

Verwidisserungsschutz

Wenn die Gesellschaft wahrend der Laufzeit der
Bezugsrechte unter Einrdumung eines unmittel-
baren oder mittelbaren Bezugsrechts an ihre Aktio-
nare ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien
erhoht oder Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
oder Optionsrechten begibt und der hierbei festge-
setzte Wandlungs- oder Optionspreis je Aktie unter
dem Ausiibungspreis von Bezugsrechten liegt, ist
der Vorstand der Gesellschaft bzw. — soweit es die
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betrifft —

der Aufsichtsrat ermachtigt, die Bezugsberechtigten
wirtschaftlich gleichzustellen. Diese Gleichstellung
kann durch die Herabsetzung des Auslibungspreises
oder durch die Anpassung der Zahl von Bezugs-
rechten oder durch die Kombination von beidem
erfolgen. Ein Anspruch der Berechtigten auf wirt-
schaftliche Gleichstellung besteht insoweit jedoch
nicht.

Im Falle einer Kapitalerhohung aus Gesellschafts-
mitteln durch Ausgabe junger Aktien wird das
bedingte Kapital gemaR §218 AktG im gleichen Ver-
haltnis wie das Grundkapital erhoht. Der Anspruch
der Bezugsberechtigten, durch Austibung des
Bezugsrechts neue Aktien zu beziehen, erhoht sich
in demselben Verhaltnis; in demselben Verhalt-

nis wird der Austibungspreis je Aktie herabgesetzt.
Erfolgt die Kapitalerhohung aus Gesellschaftsmit-
teln ohne Ausgabe neuer Aktien (§207 Abs. 2 Satz 2
AktG), bleiben das Bezugsrecht und der Ausiibungs-
preis unverandert.

Im Falle einer Kapitalherabsetzung erfolgt keine
Anpassung des Auslibungspreises oder des Bezugs-
rechtsverhaltnisses, sofern durch die Kapitalherab-
setzung die Gesamtzahl der Aktien nicht verandert
wird oder die Herabsetzung mit einer Kapitalriick-
zahlung oder mit einem entgeltlichen Erwerb eige-
ner Aktien verbunden ist. Im Falle der Kapitalherab-
setzung durch Zusammenlegung von Aktien ohne
Kapitalriickzahlung und im Falle einer Erhdhung der
Anzahl der Aktien ohne Kapitalveranderung (Aktien-
split) verringert bzw. erhoht sich die Anzahl der
Aktien, die flr je ein Bezugsrecht zum Auslibungs-
preis erworben werden kdnnen, im Verhaltnis der
Kapitalherabsetzung bzw. des Aktiensplits; in dem-
selben Verhaltnis wird der Austibungspreis flr eine
Aktie angepasst.



Sofern eine Anpassung gemal3 den vorstehenden
Absatzen erfolgt, werden Bruchteile von Aktien

bei der Austuibung des Bezugsrechts nicht gewahrt.
Ein Barausgleich findet insofern nicht statt; dies

gilt auch dann, wenn an Stelle von Aktien insgesamt
eine Barzahlung erfolgt.

Nichtiibertragbarkeit

Die Bezugsrechte sind nicht libertragbar. Zuldssig ist
eine Ausgabe an oder Ubertragung auf Dritte, die
die Bezugsrechte treuhdnderisch fir den Bezugsbe-
rechtigten halten und/oder verwahren. Nach Ablauf
von vier Jahren ab dem jeweiligen Ausgabetag kon-
nen die Bezugsberechtigten die Bezugsrechte ver-
pfanden, sofern die Bezugsrechte zu diesem Zeit-
punkt ausgelibt werden kdnnen. Die Bezugsrechte
sind ferner im Todesfall auf den Ehegatten, die
Eltern und die Kinder des Bezugsberechtigten ver-
erbbar. Die Ausiibungsbedingungen kdnnen eine
Verpflichtung bzw. Berechtigung des oder der Erben
des Bezugsberechtigten zur Ausiibung der Bezugs-
rechte innerhalb von drei Monaten ab dem Erbfall

bzw. dem spateren Ablauf der Wartefrist vorsehen.

Erfiillung der Bezugsrechte

Zur Bedienung der Bezugsrechte der Bezugsberech-
tigten kann die Gesellschaft auch eigene Aktien der
Gesellschaft einsetzen.

Den Bezugsberechtigten kann auerdem angeboten
werden, an Stelle von Aktien der Gesellschaft einen
Barausgleich zu erhalten. Der Barausgleich ergibt
sich aus der Differenz zwischen dem Schlussaukti-
onspreis der Aktie der ELMOS Semiconductor Akti-
engesellschaft im Xetra-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) am Tag der Ausiibung
des Bezugsrechts und dem Auslibungspreis.

Die Entscheidung, ob den Bezugsberechtigten im
Einzelfall ein Barausgleich angeboten wird, trifft der

CcC
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Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw.
—soweit es die Mitglieder des Vorstands betrifft —
der Aufsichtsrat. Vorstand und Aufsichtsrat haben
sich bei ihrer Entscheidung alleine vom Interesse der
Aktionare und der Gesellschaft leiten zu lassen. Die
Bezugsbedingungen sollen so gestaltet werden, dass
diese Wahlmaoglichkeit fiir die ELMOS Semiconduc
tor Aktiengesellschaft besteht.

Weitere Regelungen

Die weiteren Einzelheiten fur den Aktienoptionsplan
2010 werden durch den Aufsichtsrat festgesetzt,
soweit die Mitglieder des Vorstands betroffen sind,
und durch den Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats, soweit andere Berechtigte betroffen sind.

Soweit Mitgliedern der Geschaftsfiihrung von Kon-
zerngesellschaften Bezugsrechte angeboten wer-
den, werden im Rahmen der konzernweit geltenden
Grundsatze fir den Aktienoptionsplan 2010 weitere
Einzelheiten durch die jeweils dort fiir die Festle-
gung der Verguitung zustandigen Organe festgelegt.
Soweit die Mitarbeiter von Konzerngesellschaften
betroffen sind, werden im Rahmen der konzern-
weit geltenden Grundsatze flir den Aktienoptions-
plan 2010 weitere Einzelheiten durch die jeweiligen
Geschaftsfihrungen festgelegt.

Zu den weiteren Regelungen gehdren insbesondere:
-> die Festsetzung der Anzahl von Bezugsrechten
flir einzelne Bezugsberechtigte oder Gruppen

von Bezugsberechtigten,

-> das Festlegen von Bestimmungen tber die
Durchflihrung des Aktienoptionsplans 2010,

-> das Verfahren der Gewahrung und Ausiibung
der Bezugsrechte sowie
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-> die Regelung Uber die Behandlung von Bezugs-
rechten in Sonderfallen, wie z.B. Ausscheiden
des Bezugsberechtigten aus den Diensten des
Konzerns oder Tod des Bezugsberechtigten.

dd) Besteuerung

Samtliche Steuern, die im Zusammenhang mit der
Auslibung von Bezugsrechten durch die Bezugs-
berechtigten oder bei der VerauBerung der Aktien
durch die Bezugsberechtigten fallig werden, tragen
die Bezugsberechtigten.

ee) Berichtspflicht

Der Vorstand wird uber die Ausnutzung des Aktien-
optionsplans 2010 und die Ausgestaltung der den
Bezugsberechtigten eingerdumten Bezugsrechte
flr jedes Geschaftsjahr jeweils im Geschaftsbericht
berichten.

d) Satzungsdanderung und Anweisung an den Vorstand
§3.7 der Satzung wird zu §3.5 der Satzung.

An Stelle des bisherigen §3.7 der Satzung wird folgende
Bestimmung als neuer §3.7 der Satzung eingefligt:

,Das Grundkapital ist um bis zu 1.250.000,00 Euro
bedingt erhoht (bedingtes Kapital 2010/1). Die bedingte
Kapitalerhéhung dient der Einlésung von Bezugs-
rechten, die auf der Grundlage der Ermachtigung der
Hauptversammlung vom 4. Mai 2010 bis zum 3. Mai
2015 an Mitarbeiter, Flihrungskrafte und Vorstandsmit-
glieder der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und Mit-
glieder der Geschaftsfiihrung verbundener Unterneh-
men gewahrt werden (Aktienoptionsplan 2010). Die
bedingte Kapitalerhdhung wird nur insoweit durch-
gefiihrt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2010

nach MaBgabe des Beschlusses der Hauptversamm-
lung vom 4. Mai 2010 aus dem bedingten Kapital
Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber die-
ser Bezugsrechte hiervon innerhalb der Austibungs-
frist Gebrauch machen, soweit nicht ein Barausgleich
gewahrt wird oder eigene Aktien zur Bedienung einge-
setzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschaftsjahrs an, in dem sie durch Ausiibung von
Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsanderung
mit der MaRgabe zum Handelsregister anzumelden,
dass die Eintragung erst erfolgt, nachdem die Aufhe-
bung und Herabsetzung der bedingten Kapitalia gemaf}
lit. a) und b) im Handelsregister eingetragen wurden.
Beschlussfassung liber das Unterbleiben von
1 2 Angaben nach §285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satz
5 bis 8 HGB und §§315a Abs. 1, 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe
a Satz 5 bis 8 HGB im Jahres- und Konzernabschluss (Befrei-
ung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenle-
gung der Vorstandsvergiitung)
GemanR §285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satze 5 bis 8 HGB sind
im Anhang des Jahresabschlusses einer borsennotierten
Aktiengesellschaft neben der Angabe der den Vorstands-
mitgliedern fir ihre Tatigkeit im Geschaftsjahr gewahrten
Gesamtbeziige zusatzliche Angaben im Hinblick auf die
jedem einzelnen Vorstandsmitglied gewahrten Vergu-
tungen erforderlich. Entsprechendes gilt nach §§315a
Abs. 1,314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB fiir
den Konzernanhang. Diese fiir bérsennotierte Aktiengesell-
schaften gesetzlich erstmals im Jahre 2005 durch das
Vorstandsvergiitungs-Offenlegungsgesetz (VorstOG) einge-
flhrte Verpflichtung wurde im Jahre 2009 durch das Gesetz
zur Angemessenheit der Vorstandsvergiitung (VorstAG)
(BGBI. 1, S. 2509) modifiziert.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom
19. Mai 2006 hat auf der Grundlage von §286 Abs. 5 Satz
1 HGB bzw. §314 Abs. 2 Satz 2 HGB beschlossen, dass die



individualisierte Offenlegung der Vorstandsvergiitung im
Anhang des Jahres- bzw. Konzernabschlusses bei der Gesell-
schaft fur die Dauer von fiinf Jahren, d.h. bis 2010 (ein-
schlieBlich), unterbleiben soll. Aufgrund der Modifizierung
der Bestimmungen Uber die individualisierte Offenlegung
der Vorstandsvergiitung durch das VorstAG soll vorsorg-
lich bereits in diesem Jahr liber die Verlangerung des Unter-
bleibens der gesetzlich erforderlichen Angaben entschie-

den werden.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschlieRen:

Die gemaf3 §285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB
und §§315a Abs. 1, 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis
8 HGB (in ihrer jeweils anwendbaren Fassung) verlangten
Angaben unterbleiben in den Jahres- und Konzernabschliis-
sen der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft, die fiir
die Geschaftsjahre 2010 bis 2014 (einschlieflich) aufzustel-
len sind.

BERICHTE DES
VORSTANDS

1. BERICHT DES VORSTANDS AN DIE HAUPTVERSAMM-
LUNG ZU PUNKT 9 DER TAGESORDNUNG (ERMACHTI-
GUNG ZUM ERWERB UND ZUR VERWENDUNG EIGENER
AKTIEN) GEMAR §71 ABS. 1 NR. 8 V.M. §186 ABS. 3 SATZ
4, ABS. 4 SATZ 2 AKTG
Die Gesellschaft hat in den vergangenen Hauptversamm-
lungen zum Erwerb und zur Verwendung erworbener
eigener Aktien ermachtigende Beschliisse gefasst, deren
letzter bis zum 5. November 2010 befristet ist. Wegen des
Ablaufs der Ermachtigung im laufenden Geschaftsjahr
soll mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag die derzeit
bestehende Ermachtigung ersetzt werden, die von der
Hauptversammlung am 6. Mai 2009 beschlossen wurde.
Nach der durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionars-
rechterichtlinie (ARUG) gednderten §71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
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kann die Ermachtigung nunmehr fiir die Dauer von bis zu
flinf Jahren erteilt werden.

Dabei soll der Vorstand jeweils mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats neben dem Erwerb uber die Borse auch die
Moglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein 6ffentliches
Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser
Variante kann jeder verkaufswillige Aktionar der Gesell-
schaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung
einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten
mochte. Ubersteigt die zum festgesetzten Preis angebo-
tene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl
an Aktien, so muss eine Zuteilung im Verhaltnis der ange-
botenen Aktien erfolgen. Hierbei soll es moglich sein, eine
bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner
Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stiick Aktien vorzu-
sehen. Diese Moglichkeit dient dazu, gebrochene Betrage
bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und klei-
ne Restbestande zu vermeiden und damit die technische

Abwicklung zu erleichtern.

Die ELMOS-Aktienoptionsplane 2004, 2009 und 2010 fir
Mitarbeiter, Fiihrungskrafte und Vorstandsmitglieder der
ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft sowie fiir Mit-
arbeiter und Mitglieder der Geschaftsfiihrungen verbun-
dener Unternehmen werden jeweils durch ein bedingtes
Kapital abgesichert. Der unter Punkt 9 der Tagesordnung
vorgeschlagene Beschluss soll dem Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die Moglichkeit geben, die Akti-
enoptionsplane 2004, 2009 und 2010 auch durch den vor-
herigen Erwerb eigener Aktien zu bedienen. Damit wird
insbesondere eine Verwdsserung der Altaktionare durch
die ansonsten erforderliche Kapitalerhéhung vermie-
den. Die Entscheidung darlber, wie die Optionen im Ein-
zelfall erflllt werden, treffen die zustandigen Organe der
Gesellschaft; sie werden sich dabei allein vom Interes-

se der Aktiondre und der Gesellschaft leiten lassen und in
der jeweils nachsten Hauptversammlung lber ihre Ent-

scheidung berichten.
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Darlber hinaus soll dem Vorstand ermoglicht werden,
zuriickgekaufte Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktiondre mit Zustimmung des Aufsichtsrats an Drit-
te gegen Barzahlung zu verduf3ern, wenn dies zu einem
Preis erfolgt, der den Borsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet. Die Verwaltung wird einen etwaigen Abschlag
vom Borsenpreis entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen moglichst niedrig halten. Mit der VerauRerung
zu einem den Borsenpreis nicht wesentlich unterschrei-
tenden Kaufpreis wird eine Verwasserung des Beteili-
gungswerts der Aktionare vermieden. Die Anzahl der auf
diese Weise veraufRerten Aktien darf 10% des Grundkapi-
tals im Zeitpunkt der Verwendung der Aktien nicht Gber-
steigen. Auf diese 10%-Grenze sind Aktien, Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.
Wandlungspflichten sowie vergleichbare Instrumente
anzurechnen, die wahrend der Laufzeit dieser Ermachti-
gung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare in
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von §186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder verdulRert werden.
Fur die Gesellschaft er6ffnen sich damit Chancen, natio-
nalen und internationalen Investoren die Aktien anzubie-
ten und den Aktiondrskreis zu erweitern und damit den
Wert der Aktie zu stabilisieren. Sie kann ihr Eigenkapital
flexibel geschaftlichen Erfordernissen anpassen und auf
gunstige Borsensituationen reagieren.

Dem Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch die eingerdaumte Ermachtigung ferner die Mog-
lichkeit gegeben werden, eigene Aktien zur Verfuigung

zu haben, um diese gegen Sachleistung verauBern zu
koénnen, insbesondere als Gegenleistung bei Unterneh-
menszusammenschliissen oder beim Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen und Unternehmensbetei-
ligungen. Der nationale und internationale Wettbewerb
sowie die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zuneh-
mend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vor-
geschlagene Ermachtigung soll der Gesellschaft den
notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich bie-
tende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder

Unternehmensbeteiligungen schnell und flexibel ausnut-
zen zu konnen. Dem tragt der vorgeschlagene Ausschluss
des Bezugsrechts Rechnung. Konkrete Plane fiir das Aus-
nutzen dieser Ermachtigung bestehen nicht. Bei der Fest-
legung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand
sicherstellen, dass die Interessen der Aktiondre angemes-
sen gewahrt werden. Er wird sich in der Regel, wenn er
den Wert der als Gegenleistung hingegebenen Aktien
bemisst, am Borsenkurs der ELMOS Semiconductor Akti-
engesellschaft-Aktie orientieren. Der Vorstand wird der
Hauptversammlung jeweils Bericht tiber eine Ausnutzung
dieser Ermachtigung erstatten.

Darlber hinaus soll der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats in der Lage sein, Aktien an Mitarbeiter und
Flhrungskrafte der Gesellschaft, Mitarbeiter und Mit-
glieder der Geschaftsfiihrungen von verbundenen Unter-
nehmen, freie Mitarbeiter sowie Mitglieder des Vorstands
der Gesellschaft anzubieten oder als Verglitungsbestand-
teil (auch unentgeltlich) zu tiberlassen und zu bertragen.
Sofern eigene Aktien zu den zuvor genannten Zwecken
im Wege eines Wertpapierdarlehens erworben wurden,
soll daruiber hinaus die Moglichkeit bestehen, die erwor-
benen Aktien zur Erfullung der Verpflichtungen aus die-
sem Wertpapierdarlehen zu verwenden. Durch die Ausga-
be von Aktien an Mitarbeiter des Unternehmens soll eine
zusatzliche Form der aktienbasierten Vergiitung geschaf-
fen werden, um Mitarbeiter an das Unternehmen zu
binden bzw. qualifizierte neue Mitarbeiter fiir das Unter-
nehmen zu gewinnen. Die Ziele der Motivation und Bin-
dung der Mitarbeiter des Unternehmens liegen im
Interesse der Gesellschaft. Der Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionare bei der Verwendung erworbener
eigener Aktien ist hierflir Voraussetzung. Auch Mit-
glieder des Vorstands der Gesellschaft sollen die Moglich-
keit erhalten, vom Aufsichtsrat Aktien als aktienbasier-

te Verglitung zugesagt oder tibertragen zu bekommen.
Die Moglichkeit, eigene Aktien als Verglitungsbestandteil
auch an Vorstandsmitglieder zusagen oder lbertragen

zu konnen, bindet die Mitglieder des Vorstands an das



Unternehmen und dessen wirtschaftlichen Erfolg und
liegt somit ebenfalls im Interesse der Gesellschaft. Die
Mitglieder des Vorstands, die Aktien auf dieser Grundla-
ge als Vergltung erhalten, haben ein zusatzliches Interes-
se daran, auf die Wertsteigerung der Gesellschaft, aus-
gedriickt im Borsenkurs, hinzuwirken. Sie tragen jedoch
auch das Kursrisiko. Die Entscheidung hierlber obliegt
allein dem Aufsichtsrat als zustandiges Entscheidungs-
organ, das auch lber die Modalitaten der aktienbasier-
ten Vergutung an Vorstandsmitglieder unter Beachtung
der gesetzlichen Vorgaben zur Angemessenheit (§87 Abs.
1 AktG) befindet. Hierdurch ist sichergestellt, dass das
Bezugsrecht der Aktionare nicht libermaRig und nurim
Interesse der Gesellschaft ausgeschlossen wird.

Die aufgrund des vorgeschlagenen Ermachtigungsbe-
schlusses erworbenen eigenen Aktien sollen vom Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch ohne
erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen
werden konnen. Die Hauptversammlung kann gem. §237
Abs. 3 Nr. 3 AktG die Einziehung von Stiickaktien beschlie-
Ben, ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapi-
tals erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermachtigung
sieht diese Alternative neben der Einziehung mit Kapital-
herabsetzung vor. Durch eine Einziehung eigener Aktien
ohne Kapitalherabsetzung erhoht sich automatisch der
rechnerische Anteil der tbrigen Stlickaktien am Grund-
kapital. Der Vorstand soll daher auch ermachtigt werden,
die Anzahl der Stiickaktien, die sich durch die Einziehung
verringert, in der Satzung anzupassen.

. BERICHT DES VORSTANDS AN DIE HAUPTVER-
SAMMLUNG ZU PUNKT 10 DER TAGESORDNUNG
(ERMACHTIGUNG ZUR AUSGABE VON WANDEL- ODER
OPTIONSANLEIHEN, GENUSSRECHTEN ODER GEWINN-
SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND SCHAFFUNG VON
BEDINGTEM KAPITAL) GEMAR §221 ABS. 4 SATZ 2 V.M.
§186 ABS. 4 SATZ 2 AKTG
Die vorgeschlagenen Ermachtigungen zur Ausgabe von
Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder
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Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombinati-

on dieser Instrumente (,,Schuldverschreibungen) im
Gesamtnennbetrag von bis zu 100.000.000 Euro sowie
zur Schaffung des dazugehdorigen bedingten Kapitals von
bis zu 7.800.000 Euro soll die unten noch naher erlau-
terten Moglichkeiten der ELMOS Semiconductor Aktien-
gesellschaft zur Finanzierung ihrer Aktivitaten erweitern
und dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
insbesondere bei Eintritt glinstiger Kapitalmarktbedin-
gungen den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft
liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eréffnen.

Den Aktiondren steht grundsatzlich das gesetzliche
Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu, die mit
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflich-
ten verbunden sind (§221 Abs. 4 iV.m. §186 Abs. 1 AktG).
Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der Méglich-
keit Gebrauch gemacht werden, die Schuldverschrei-
bungen an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von
Kreditinstituten mit der Verpflichtung auszugeben, den
Aktionaren die Schuldverschreibungen entsprechend
ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht
im Sinne von §186 Abs. 5 AktG).

Der Ausschluss des Bezugsrechts fuir Spitzenbetra-

ge ermoglicht die Ausnutzung der erbetenen Ermachti-
gung durch runde Betrage. Dies erleichtert die Abwick-
lung des Bezugsrechts der Aktiondre. Der Ausschluss des
Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits ausge-
gebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder
Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten hat den Vorteil,
dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis bei den bereits
ausgegebenen Schuldverschreibungen nicht ermaRigt
zu werden braucht und dadurch insgesamt ein hoherer
Mittelzufluss ermoglicht wird. Beide Falle des Bezugs-
rechtsausschlusses liegen daher im Interesse der Gesell-
schaft und ihrer Aktionare.

Der Vorstand wird ferner ermachtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionare voll-
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standig auszuschlieBen, wenn die Ausgabe von Schuld-
verschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten
bzw. Wandlungspflichten zu einem Kurs erfolgt, der den
Marktwert dieser Schuldverschreibungen nicht wesent-
lich unterschreitet. Hierdurch erhalt die Gesellschaft die
Maoglichkeit, Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen
und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen
bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz
und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen.
Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungs-
lose Platzierung ware bei Wahrung des Bezugsrechts
nicht moglich. Zwar gestattet §186 Abs. 2 AktG eine Ver-
offentlichung des Bezugspreises (und damit der Konditi-
onen dieser Schuldverschreibungen) bis zum drittletzten
Tag der Bezugsfrist. Angesichts der haufig zu beobacht-
enden Volatilitat an den Aktienmarkten besteht aber
auch dann ein Marktrisiko Giber mehrere Tage, welches zu
Sicherheitsabschlagen bei der Festlegung der Anleihekon-
ditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen fiihrt.
Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts wegen der Unge-
wissheit seiner Auslibung (Bezugsverhalten) die erfolg-
reiche Platzierung bei Dritten gefahrdet bzw. mit zusatz-
lichen Aufwendungen verbunden. Schlielich kann bei
Einrdumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen
der Lange der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf glinstige
bzw. unglinstige Marktverhaltnisse reagieren, sondern

ist riicklaufigen Aktienkursen wahrend der Bezugsfrist
ausgesetzt, die zu einer flir die Gesellschaft unglinstigen
Eigenkapitalbeschaffung fiihren kénnen.

Fir diesen Fall eines vollstandigen Ausschlusses des
Bezugsrechts gilt gemaR §221 Abs. 4 Satz 2 AktG die
Bestimmung des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemal?.

Die dort geregelte Grenze fuir Bezugsrechtsausschlus-

se von 10% des Grundkapitals ist nach dem Beschlussin-
halt einzuhalten. Durch eine entsprechende Vorgabe im
Ermachtigungsbeschluss ist ebenfalls sicher gestellt, dass
auch im Falle einer Kapitalherabsetzung die 10%-Gren-
ze nicht Uberschritten wird, da die Ermachtigung zum
Bezugsrechtsausschluss ausdriicklich 10% des Grundka-

pitals nicht Gibersteigen darf, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der
Austibung der vorliegenden Ermachtigung. Auf die vor-
genannte 10%-Grenze werden neue Aktien angerechnet,
die aus einem genehmigten Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts gemal’ §186 Abs. 3 Satz 4 AktG wahrend
der Laufzeit dieser Ermachtigung bis zur bezugsrechts-
freien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten in
entsprechender Anwendung von §186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden. Weiter werden auch solche Aktien
angerechnet, die gegebenenfalls aufgrund einer Ermach-
tigung der Hauptversammlung gemaR §71 Abs. 1 Nr. 8
AktG erworben und in entsprechender Anwendung von
§186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts bis zur bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw.
Wandlungspflichten veraulRert werden.

Aus §186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der
Ausgabepreis den Borsenpreis nicht wesentlich unter-
schreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass
eine nennenswerte wirtschaftliche Verwasserung des
Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwas-
serungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungspflichten eintritt, kann ermit-
telt werden, indem der hypothetische Borsenpreis der
Schuldverschreibungen nach anerkannten, insbesonde-
re finanzmathematischen Methoden errechnet und mit
dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach pflicht-
gemalRer Prifung dieser Ausgabepreis nur unwesent-
lich unter dem hypothetischen Borsenpreis zum Zeit-
punkt der Begebung der Schuldverschreibung, ist nach
dem Sinn und Zweck der Regelung des §186 Abs. 3 Satz 4
AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwe-
sentlichen Abschlags zuldssig, denn der rechnerische
Marktwert eines Bezugsrechts sinkt auf beinahe Null, so
dass den Aktiondren durch den Bezugsrechtsausschluss
kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen



kann. Der Beschluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand
vor Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten
nach pflichtgemaRer Priifung zu der Auffassung gelangen
muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nen-
nenswerten Verwasserung des Wertes der Aktien fiihrt.
Unabhangig von dieser Priifung durch den Vorstand ist
eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit
die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwasse-
rung im Falle der Durchfiihrung eines Bookbuilding-Ver-
fahrens gewahrleistet. Bei diesem Verfahren werden die
Schuldverschreibungen zwar zu einem festen Ausgabe-
preis angeboten; jedoch werden einzelne Bedingungen
der Schuldverschreibungen (z.B. Zinssatz und gegebenen-
falls Laufzeit) auf der Grundlage der von Investoren abge-
gebenen Kaufantrage festgelegt und so der Gesamt-
wert der Schuldverschreibung marktnah bestimmt. All
dies stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwasserung
des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss
nicht eintritt.

AuBerdem haben die Aktionare die Moglichkeit, ihren
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch nach Ausi-
bung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder dem Ein-
tritt der Wandlungspflicht jederzeit durch Zukdufe von
Aktien uber die Borse aufrecht zu erhalten. Demgegent-
ber ermdoglicht die Ermachtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss der Gesellschaft eine marktnahe Konditionen-
festsetzung, die groBtmogliche Sicherheit hinsichtlich der
Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige Ausnut-
zung glinstiger Marktsituationen.

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen
ohne Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs-
pflichten ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand
ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht der Aktionare insgesamt auszuschlie3en, wenn
diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen
obligationsahnlich ausgestattet sind, d.h. keine Mitglied-
schaftsrechte in der Gesellschaft begriinden, keine Betei-
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ligung am Liquidationserlés gewahren und die Hohe der
Verzinsung nicht auf Grundlage der Hohe des Jahresiiber-
schusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berech-
net wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und
der Ausgabebetrag der Genussrechte oder Gewinnschuld-
verschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktu-
ellen Marktkonditionen entsprechen. Wenn die genann-
ten Voraussetzungen erfillt sind, resultieren aus dem
Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile fur die Akti-
onare, da die Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschrei-
bungen keine Mitgliedschaftsrechte begriinden und auch
keinen Anteil am Liquidationserlos oder am Gewinn der

Gesellschaft gewahren.

G 2009
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GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Das Grundkapital der Gesellschaft betrdgt im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung 19.414.205,- Euro und
ist in 19.414.205 nennwertlose, auf den Inhaber lautende
Stiickaktien eingeteilt. Jede Stiickaktie gewdhrt in der Haupt-
versammlung eine Stimme. Im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung belduft sich die Gesamtzahl der Aktien
und der Stimmrechte der Gesellschaft somit jeweils auf
19.414.205.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Austibung
des Stimmrechts sind nach §11 der Satzung der Gesellschaft
diejenigen Aktiondre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft
unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und
einen von ihrem depotfiihrenden Institut erstellten besonderen
Nachweis ihres Aktienbesitzes an diese Adresse tibermitteln:

ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft
¢/o Deutsche Bank Aktiengesellschaft

- General Meetings -

Postfach 20 01 07

60605 Frankfurt am Main

Telefax: +49 69 910 86045

E-Mail: WP.HV@Xchanging.com

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den im Akti-
engesetz hierftir vorgesehenen Zeitpunkt, d.h. auf den Beginn
21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstich-

tag), und somit auf den Beginn des 13. April 2010 beziehen
und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spdite-
stens bis zum Ablauf des 27. April 2010 unter der genann-
ten Adresse zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des
Anteilsbesitzes bedtirfen der Textform (§126b BGB) und miis-
sen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimm-
rechts bemessen sich ausschliefSlich nach dem Anteilsbesitz
des Aktiondirs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweis-
stichtag geht keine Sperre fiir die VerdufSerbarkeit des Anteils-

besitzes einher. Auch im Fall der vollstindigen oder teilweisen
VerdiufSerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstich-
tag ist fiir die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts
ausschliefSlich der Anteilsbesitz des Aktiondrs zum Nachweis-
stichtag mafSgeblich; d.h. VerdufSerungen von Aktien nach
dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimm-
rechts. Entsprechendes gilt ftir Zuerwerbe von Aktien nach
dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag
noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktiondr werden,
sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktiondiren
von der Anmeldestelle Eintrittskarten fiir die Hauptversamm-
lung tibersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintritts-
karten sicherzustellen, bitten wir die Aktiondre, moglichst
friihzeitig eine Eintrittskarte fiir die Teilnahme an der Haupt-
versammlung bei ihrem depotfiihrenden Institut anzufor-
dern. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des
mayfSgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fdllen durch
das depotfiihrende Institut vorgenommen.

VERFAHREN FUR DIE STIMMABGABE DURCH
BEVOLLMACHTIGTE

Erteilung von Vollmachten

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmdchtigten ausge-
libt werden. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktio-
ndrsvereinigung noch eine andere diesen nach §135 Abs. 8
und 10 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevoll-
mdichtigt wird, bediirfen die Erteilung der Vollmacht, ihr
Widerruf und der Nachweis der Bevollmdchtigung gegentiber
der Gesellschaft zumindest der Textform (§134 Abs. 3 Satz 3
AktG i.V.m. §126b BGB). Die Regelung in §11.3 der Satzung,
wonach Vollmachten der Schriftform und nicht lediglich der
Textform bediirfen, findet keine Anwendung, da §134 Abs. 3
AktG in der durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktiondrs-
rechterichtlinie (ARUG) gecdinderten Fassung insoweit Text-
form ausreichen [dsst.



Als Service bieten wir unseren Aktiondren an, von der Gesell-
schaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmdchtigen.
Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf bedtirfen auch
insoweit zumindest der Textform (§134 Abs. 3 Satz 3 AktG
.V.m. §126b BGB). Wird ein Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft bevollmdchtigt, miissen mit der Vollmacht zudem
Weisungen fiir die Ausiibung des Stimmrechts erteilt werden.
Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemdifs
abzustimmen.

Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristge-
rechte Anmeldung des betreffenden Aktienbestandes und ein
Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestim-
mungen erforderlich.

Ftir die Bevollmdichtigung von Kreditinstituten, Aktiondirs-
vereinigungen oder anderen diesen nach §135 Abs. 8 und 10
AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen sowie den
Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmdchtigung
gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere §135
AktG. Kreditinstitute, Aktiondrsvereinigungen und sonstige
diesen gemdfs §135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG gleichgestellte
Personen kénnen zum Verfahren fiir ihre eigene Bevollmdch-
tigung besondere Regelungen vorsehen. Die Aktiondre wer-
den daher gebeten, sich rechtzeitig mit dem zu Bevollmdch-
tigenden wegen einer von ihm moglicherweise geforderten
Form der Vollmacht in Verbindung zu setzen.

Ubermittlung von Vollmachten an die Gesellschaft

Der Nachweis der Bevollmdchtigung muss entweder am Tag
der Hauptversammlung durch den Bevollmdichtigten vorge-
legt werden oder im Vorfeld der Hauptversammlung durch
Erkldrung gegentiber der Gesellschaft an folgende Adresse
erfolgen:

Hauptversammlungsstelle der

ELMOS Semiconductor AG

Heinrich-Hertz-StrafSe 1, 44227 Dortmund,

Telefax: +49 (0)231/7549-548, E-Mail: HV-2010@elmos.de
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Am Tag der Hauptversammlung selbst steht zur Entgegen-
nahme des Nachweises der Bevollmdchtigung ab 9.00 Uhr
bis kurz vor Beginn der Abstimmungen lediglich die Ein- und
Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Casino
Hohensyburg, Hohensyburgstrafie 200, 44265 Dortmund,
zur Verftigung.

Aktiondire, die die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung bevoll-
mdchtigen méchten, werden zur organisatorischen Erleichte-
rung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spdtestens
bis zum 30. April 2010, 24:00 Uhr, (Eingang bei der Gesell-
schaft) postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die folgende
Adresse zu tibermitteln.

ELMOS Semiconductor AG

¢/o ITTEB GmbH & Co. KG
Vogelanger 25

86937 Scheuring

Telefax:+49 (0)8195 — 99 89 664
E-Mail: hv@itteb.de

Bereitstellung von Vollmachtsformularen

Aktiondren, die sich entsprechend §11 der Satzung angemel-
det haben, wird als Teil der Eintrittskarte ein Vollmachtsfor-
mular zugesandt. Dartiber hinaus ist ein Vollmachtsformular
liber die Internetseite der Gesellschaft zugdnglich und kann
unter www.elmos.de/investor-relations/hauptversamm-

lung abgerufen werden.

RECHTE DER AKTIONARE

(ANTRAGE, WAHLVORSCHLAGE, AUSKUNFTSVERLANGEN)

1. Erweiterung der Tagesordnung
Aktiondire, deren Anteile zusammen den zwanzigsten
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
EUR 500.000 (entspricht 500.000 Aktien) erreichen, kén-
nen gemdyfS §122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstdn-
de auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begriin-
dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen
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ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten.

Es muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Ver-
sammlung, also bis spdtestens zum 3. April 2010, 24:00
Uhr, zugehen.

Etwaige Ergdnzungsverlangen bitten wir, an folgende
Adresse zu libermitteln:

Vorstand der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft
Heinrich-Hertz-StrafSe 1
44227 Dortmund

Bekanntzumachende Ergdinzungen der Tagesordnung
werden — soweit sie nicht bereits mit der Einberufung
bekannt gemacht wurden — unverziiglich nach Zugang
des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger
bekannt gemacht und solchen Medien zur Verdffentli-
chung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden
kann, dass sie die Information in der gesamten Europd-
ischen Union verbreiten. Sie werden aufSerdem im Inter-
net unter www.elmos.de/investor-relations/hauptver-
sammlung veroffentlicht.

Gegenantrdge und Wahlvorschlige

Jeder Aktiondir ist gemdfs §126 Abs. 1 AktG berechtigt,
Gegenantrdge zu den Beschlussvorschldgen zu den Punk-
ten der Tagesordnung zu tibersenden. Sollen die Gegen-
antrdge von der Gesellschaft zugdnglich gemacht
werden, miissen sie der Gesellschaft mit Begriindung
und mit Nachweis der Aktiondirseigenschaft mindestens
14 Tage vor der Versammlung, d.h. bis zum 19. April
2010, 24:00 Uhr, wie folgt zugehen:

Hauptversammlungsstelle

ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft
Heinrich-Hertz-StrafSe 1

44227 Dortmund

Telefax: +49 (0)231/7549-548

E-Mail: HV-2010@elmos.de

Anderweitig adressierte Gegenantrdge werden nicht
zugdnglich gemacht. Vorbehaltlich §126 Abs. 2 und 3
AktG werden zugdnglich zu machende Gegenantrdge von
Aktiondiren einschliefSlich des Namens des Aktiondrs

und der Begriindung sowie etwaiger Stellungnahmen der
Verwaltung hierzu im Internet unter www.elmos.de/
investor-relations/hauptversammlung verdffentlicht.

Diese Regelungen gelten gemdf$ §127 AktG ftir den Vor-
schlag eines Aktiondirs zur Wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern oder von Abschlussprtifern sinngemdifs. Sol-

che Vorschldge miissen jedoch nicht begriindet werden.
Zusdtzlich zu den in §126 Abs. 2 AktG genannten Grtin-
den braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter
anderem auch dann nicht zugdnglich zu machen, wenn
der Vorschlag nicht Namen, ausgetibten Beruf und
Wohnort des Kandidaten enthdlt. Vorschldge zur Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern mtissen auch dann nicht
zugdnglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben
zu der Mitgliedschaft der vorgeschlagenen Aufsichts-
ratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsrdten im Sinne von §125 Abs. 1 Satz 5 AktG
beigeftigt sind.

. Auskunftsrecht

Jedem Aktiondr ist gemdf$ §131 Abs. 1 AktG auf Verlan-
gen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft
liber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit
die Auskunft zur sachgemdfsen Beurteilung eines Gegen-
stands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Aus-
kunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht
des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschdiftlichen Beziehungen der ELMOS Semiconductor
Aktiengesellschaft zu den mit ihr verbundenen Unterneh-
men. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht auch die
Lage des ELMOS Semiconductor-Konzerns und der in den
Konzernabschluss der ELMOS Semiconductor Aktiengesell-
schaft einbezogenen Unternehmen.



4. Weitergehende Erldiuterungen
Weitergehende Erlduterungen zu den Rechten der Aktio-
ndre nach §§122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und
131 Abs. 1 AktG sind im Internet unter www.elmos.de/

investor-relations/hauptversammlung abrufbar.

VEROFFENTLICHUNG DER EINLADUNG ZUR HAUPT-
VERSAMMLUNG SOWIE SONSTIGER DOKUMENTE IM
ZUSAMMENHANG MIT DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die gemdfs §124a AktG auf der Internetseite der Gesellschaft
zugdnglich zu machenden Informationen, insbesondere die
Einberufung der Hauptversammlung, die der VersammIung
zugdnglich zu machenden Unterlagen, Antrdge von Aktio-
ndren und weitere Informationen stehen im Internet unter
www.elmos.de/investor-relations/hauptversammlung zur
Verfiligung.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptver-
sammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt gege-
ben.

Die Einberufung der Hauptversammlung ist im elektro-
nischen Bundesanzeiger vom 22. Mdrz 2010 verdffentlicht
und solchen Medien zur Verdffentlichung zugeleitet,

bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die
Information in der gesamten Europdischen Union verbreiten.

UBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG IM INTERNET
Alle Aktiondre der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft
sowie die interessierte Offentlichkeit knnen die Hauptver-
sammlung auf Anordnung des VersammIungsleiters am

4. Mai 2010 ab 10.00 Uhr in voller Linge live im Internet ver-
folgen (www.elmos.de). Der uneingeschrdnkte Onlinezugang
zur Live-Ubertragung wird unter www.elmos.de/investor-
relations/hauptversammlung ermdglicht.

Dortmund, im Mdrz 2010

ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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HINWEISE

EINLASS
Der Einlass zur Hauptversammlung ist am 4. Mai 2010 ab
9.00 Uhr gedffnet.

PARKMOGLICHKEITEN

Wahrend der Hauptversammlung stehen fiir unsere Be-
sucher Parkplatze am Casino Hohensyburg zur Verfligung.
Wir bitten Sie, die Parkscheine bei der Anmeldung vorzule-
gen, damit wir sie gegen Parkgutscheine austauschen kon-
nen, die es lhnen ermoglichen, kostenlos zu parken.

BUS-TRANSFER VOM/ZUM BUSBAHNHOF DORTMUND
Am Busbahnhof Dortmund — gegenliber des Hauptbahn-
hofes — steht um 9.00 Uhr ein kostenloser Bus-Transfer der
Firma Horn-Reisen zu unserer Hauptversammlung im
Casino Hohensyburg zur Verfligung. Dieser Bus fahrt um
13.00 Uhr vom Casino Hohensyburg zuriick zum
Busbahnhof Dortmund.

OFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
Ab 14.03 Uhr fahrt der Casinobus stiindlich ab dem Casino

Hohensyburg zum Busbahnhof nach Dortmund.
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WEGBESCHREIBUNG

A1l aus Richtung Kéln kommend Ausfahrt Hagen Nord. Von
dort ist der Weg zum Casino Hohensyburg ausgeschildert.

Von der A44 oder A2 kommend zuerst Richtung Dortmund
Zentrum. Von der Innenstadt Uber die B54 Richtung Siiden
zum Casino Hohensyburg.

Von der A45 kommend die Ausfahrt Dortmund Siid Munster
Richtung Hohensyburg nehmen. Ab der Ausfahrt ist das

Casino Hohensyburg ausgeschildert.

Hannover

AK
Do-Nordwest

Oberhausen
Do-Nordost

AK
Castrop-

Rauxel-Ost AK

Do/Unna
AK

Do-West

AK
Westhofen

Do/Witten

Witten

Ausfahrt
Hagen
Nord

Casino Hohensyburg

* Hohensyburgstralie 200
44265 Dortmund

Koln
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UBERBLICK

FUNFJAHRESUBERSICHT ELMOS-KONZERN (IFRS)

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben 2005 2006 2007 2008 2009
Umsatz 147,0 160,7 176,1 175,1 123,8
Umsatzwachstum 2,6% 9,3% 9,6% -0,6% —-29,3%
Bruttoergebnis 70,6 73,0 73,1 75,6 35,9
Bruttomarge 48,1% 45,5% 41,5% 43,2% 29,0%
Forschungs- & Entwicklungskosten 28,1 29,6 30,9 31,6 25,3
Forschungs- & Entwicklungskosten in % vom Umsatz 19,1% 18,4% 17,5% 18,1% 20,4%
EBIT 20,0 19,8 15,2 16,5 —15,8
EBIT in % des Umsatzes 13,6% 12,3% 8,6% 9,4% -12,8%
Ergebnis vor Steuern 16,4 17,3 12,2 14,7 -17,3
Ergebnis vor Steuern in % des Umsatzes 11,2% 10,8% 6,9% 8,4% —14,0%
Konzerntberschuss/(-fehlbetrag) 10,0 10,7 8,8 10,6 -12,2
Nettogewinnmarge 6,8% 6,7% 5,0% 6,1% -9,9%
Ergebnis je Aktie in Euro 0,52 0,55 0,45 0,55 -0,63
Bilanzsumme 237,0 2453 249,3 250,1 226,4
Eigenkapital 1443 152,3 160,0 171,2 159,1
Eigenkapitalquote 60,9% 62,1% 64,2% 68,5% 70,3%
Finanzverbindlichkeiten 67,9 65,0 54,0 40,6 40,8
Liquide Mittel und Wertpapiere 16,8 16,6 42,9 42,5 46,8
Nettoverschuldung /(Netto-Barmittel) 51,2 48,4 11,1 -1,8 -6,0
Cashflow aus laufender Geschaftstatigkeit 19,7 28,5 30,8 22,5 9,4
Investitionen in das Anlagevermogen 29,6 26,4 24,5 20,8 74
Investitionen in % vom Umsatz 20,1% 16,4% 13,9% 11,9% 6,0%
Cashflow aus Investitionstatigkeit —-30,4 —-19,9 -1,4 —-12,2 —5,5
Free Cashflow* -10,7 8,6 29,4 10,3 3,9
,Clean“ Free Cashflow** -9,9 2,2 6,3 1,7 2,1
Dividende je Aktie in Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00***
Mitarbeiter im Jahresmittel 1.028 1131 1177 1117 1.038

*Cashflow aus der laufenden Geschdftstdtigkeit minus Cashflow aus der Investitionstdtigkeit
**Cashflow aus der laufenden Geschdftstdtigkeit minus Investitionen in das Anlagevermdgen

***Vorschlag fiir die Hauptversammlung im Mai 2010

Aus rechentechnischen Griinden kénnen in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich
mathematisch exakt den Werten (Geldeinheiten, F g usw.) auftreten.
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VORSTAND

Brief des Vorstandsvorsitzenden

Q{[_\/ ﬁzﬁr& Dacen f K erree

im Krisenjahr 2009 mochte ich meinen Brief an Sie nicht damit beginnen, dass ich berichte, vor
welchen Problemen wir standen und wie schlimm alles war. Ich méchte das Gegenteil tun, die
guten Nachrichten aufzahlen, namlich ...

... dass wir die tiefste Krise, die ELMOS bisher durchschreiten musste, mit ca. 50% Umsatzriick-
gangim ersten Halbjahr tiberstanden haben und dabei immer liber genug Barmittel verfugten,
so dass eine Gefahrdung des Unternehmens nie ein Thema war.

... dass der gesamte ELMOS-Konzern von Beginn des Jahres 2009 an, konsequent und unter
Beteiligung aller Mitarbeiter — auch der Mitarbeiter aus unseren Tochtergesellschaften — ein
Sparprogramm umsetzte, was uns zum Ende des Jahres Kosteneinsparungen von rund 15 Mio.
Euro einbrachte.

... dass die Kosteneinsparungen zusammen mit einem stringenten Management der Barmittel
dazu fiihrten, dass wir trotz rund 50 Mio. Euro Umsatzriickgang einen positiven Free Cashflow
in Hohe von rund 3,9 Mio. Euro in 2009 erwirtschaften konnten.

... dass wir wegen der erwirtschafteten finanziellen Spielraume schon im dritten Quartal 2009
wieder damit beginnen konnten, den 8-Zoll-Ausbau und die Modernisierung unserer Dortmun-
der Fertigung weiter zu fiihren.

... dass wir im dritten Quartal 2009 eine Volumen-/Umsatzsteigerung von rund 40% im Ver-
gleich zum zweiten Quartal 2009 meisterten und dabei jeden Kunden vollstandig bedienen
konnten.

...dass wir schon im dritten Quartal —ein Quartal friiher als prognostiziert — die Gewinnschwel-
le erneut erreicht haben und im vierten Quartal unser Ergebnis wieder deutlich positiv war.

... und last but not least, dass wir in unserer Strategie trotz der Krise Fortschritte machten,
insbesondere mit den Standardprodukten (ASSPs), der Starkung der Mikrosysteme und der

Markterweiterung in Asien.



»Es ist wichtig, hier festzuhalten, dass dies nur méglich war,
weil alle Beteiligten an einem Strang zogen, die Kommuni-
kation funktionierte und mit Verstdndnis und Professionali-
tat gearbeitet wurde.”

Diese Erfolge zeigen, dass wir nicht nur die Krise gut liberstanden haben, wir haben Sie viel-
mehr genutzt und uns in vielen Belangen verbessert. Das wird uns auch im Aufschwung zugu-
te kommen.

Es ist wichtig, hier festzuhalten, dass dies nur moglich war, weil alle Beteiligten an einem Strang
zogen, die Kommunikation funktionierte und mit Verstandnis und Professionalitat gearbeitet
wurde. Das gilt gleichermalen fiir unsere Kunden wie fir alle unsere Mitarbeiter.

Wir hatten Verstandnis fiir die Situation unserer Kunden, selbst als es im ersten Halbjahr
darum ging, dass Auftrage zurlickgenommen und Volumina signifikant verringert wurden.
Aber wir standen auch parat und lieferten prompt, als die Auftragsblicher sich liber die Erwar-
tungen schnell wieder fillten; dies war alles andere als selbstverstandlich, wie unsere Kunden
von anderen Lieferanten erfahren mussten. Als es wieder aufwarts ging, war ELMOS einer der
ganz wenigen, wenn nicht der einzige Halbleiterhersteller, der alle Kundenbediirfnisse bedie-
nen konnte. Wir haben schneller und konsequenter als andere auf den Anstieg reagiert und
vorausschauend gehandelt. Dadurch haben wir Kontakte enger gestalten kénnen und Vertrau-
en bestatigt. Dies spiiren wir jetzt im taglichen Geschaft, beispielsweise wenn es um die Ver-
gabe von Neuprojekten geht oder wir unsere Standardapplikationen beim Kunden vorstellen.
Man weil3, dass ELMOS herausragendes Know-how im Mixed-Signal-Bereich und bei System-
I6sungen hat. Bei Fertigung sowie termingerechter Lieferung ist ELMOS ein verlasslicher Part-
ner — auch in Krisenzeiten.

Unsere Mitarbeiter blicken ebenfalls auf ein schweres Jahr zurlick. Zu Beginn des Jahres 2009
mussten wir weltweit Kurzarbeit einfiihren. Selbst in Landern, in denen diese sinnvollen Rah-
menbedingungen nicht gegeben waren, haben wir in Absprache mit den jeweiligen natio-
nalen Behorden spezielle Losungen realisiert, z.B. auch bei unseren Tochtergesellschaften SMI
in Kalifornien/USA und ELMOS Advanced Packaging in den Niederlanden. Mitarbeiter, die aus
betrieblichen Griinden nicht in die Kurzarbeit gehen konnten, natirlich auch die Vorstandsmit-
glieder, haben freiwillig auf erhebliche Teile ihres Gehalts verzichtet. Zusammengenommen
hatten die Personalkosteneinsparungen einen grof3en Anteil an unserem rund 15 Mio. Euro um-
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fassenden Sparpaket. Dies zeigt nicht nur die Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter, son-
dern auch ihre Identifikation mit dem Unternehmen.

Nur mit einem sehr guten Team meistert man die Herausforderungen, die wechselhafte Markte
verursachen.

Beim Blick in die Zukunft bin ich aufgrund konjunktureller Gegebenheiten vorsichtig optimi-
stisch. Der aktuelle Aufschwung ist noch nicht stabil, die gesamtwirtschaftliche Lage birgt
noch Risiken. Wir gehen fiir das Gesamtjahr 2010 von einem Umsatzwachstum von mehr
als 15% aus. Zwar reichen die Bestellungen schon deutlich in das zweite Quartal 2010 hinein,
jedoch ist weiterhin unklar, ob sich die Marktnachfrage dariber hinaus stabilisiert. ELMOS wird
die strukturellen SparmalRnahmen, die uns produktiver und wettbewerbsfahiger machen, kon-
sequent weiterflihren. Durch die Krise haben wir erneut unseren Blick fiir die Kosten gescharft,
ohne dabei unser Wachstum aus den Augen zu verlieren. Wir werden uns auf dem Erreichten
nicht ausruhen. Den Wandel zu gestalten ist eine Daueraufgabe. Wir haben den Mut dazu und
werden unsere Chancen nutzen —und darauf kommt es an.

Fir das abgelaufene Jahr mochte ich mich noch einmal bei allen am Unternehmen ELMOS
Beteiligten im Namen des kompletten Vorstandes bedanken: bei unseren Kunden und Part-
nern, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bei unserem Aufsichtsrat. Jeder hat

seinen Teil dazu beigetragen, dass wir die Krise als produktiven Zustand* genutzt haben.

Mit freundlichen GriiRen

Dr. Anton Mindl
Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG

* Angelehnt an ein Zitat von Max Frisch (1911-1991): ,Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr

nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.”
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Reinhard Senf,

Nicolaus Graf von Luckner,
Dr. Anton Mindl,

Jiirgen Hoéllisch (v.I.)

Dr. Anton Mindl

Vorstandsvorsitzender | Diplom-Physiker (Geboren 1957)
Vorstandsmitglied seit 2005 | ... bestellt bis 2015
Wesentliche Verantwortungsbereiche: Strategie, Qualitat,
Personalentwicklung und Mikromechanik

Nicolaus Graf von Luckner

Diplom-Volkswirt (Geboren 1949)

Vorstandsmitglied seit 2006 | ... bestellt bis 2011

Wesentliche Verantwortungsbereiche: Finanzen, Controlling, Investor Relations,
Corporate Governance, Administration, Einkauf, Informationstechnologie

Jurgen Hollisch

Ingenieur (Geboren 1971)

Vorstandsmitglied seit 2008 | ... bestellt bis 2013

Wesentliche Verantwortungsbereiche: Vertrieb, Design, Produktlinien,
Projekte, Optoelektronik

Reinhard Senf

Diplom-Ingenieur (Geboren 1951)

Vorstandsmitglied seit 2001 | ... bestellt bis 2011
Wesentliche Verantwortungsbereiche: Fertigung, Assembly,
Technologieentwicklung
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KONZERNLAGEBERICHT | AUSZUG

GESCHAFT UND
RAHMENBEDINGUNGEN

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte
mikroelektronische Schaltkreise. Das Unternehmen wurde
im Jahr 1984 in Dortmund gegrtindet und hat dort seinen
Hauptsitz sowie den gréfSten Produktionsstandort.

Geschdftstdtigkeit

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte mikroelektronische Schaltkreise.
Das Unternehmen wurde im Jahr 1984 in Dortmund gegriindet und hat dort seinen Haupt-
sitz sowie den groSten Produktionsstandort. Die Produkte — sogenannte Halbleiter — werden
vornehmlich in zwei Branchen eingesetzt: Rund 85% des Umsatzes wird mit Elektronik fiir die
Automobilindustrie erzielt, die restlichen 15% werden in Produkten der Industrie- und Kon-

sumguterelektronik verbaut.

ELMOS: DER SPEZIALIST FUR AUTOMOBILELEKTRONIK

Der Anteil der Elektronik im Auto erhéht sich stetig: Komfortanwendungen wie Einparkhilfen,
Klimaanlagen oder Zentralverriegelungen sind heute selbstverstandliche Bestandteile moder-
ner Fahrzeuge geworden. Insbesondere die Sicherheitselektronik hat in den vergangenen Jah-
ren Quantenspriinge vollzogen. Vom ersten — noch viel diskutierten Airbag — bis zur heutigen
Ausstattung mit ABS, ESP und vielen weiteren Funktionen. In den kommenden Jahren wird vor
allem der geringere Kraftstoffverbrauch im Mittelpunkt stehen. Weitere Einsparungen sind
hier nur durch den intelligenten Einsatz von Elektronik —auch und gerade bei der Verwendung

elektrischer Antriebe — zu erzielen.

ELMOS entwickelt und produziert Halbleiter-Chips und Sensoren, also die Intelligenz fir die
Automobil-Elektronik. Unsere Chips regeln, steuern und messen die Systeme. Beispiel Antriebs-



anwendung: Hier zeichnen sich unsere Losungen durch hochprazise analoge Eingangsver-
starker, Leistungsendstufen und integrierte Mikroprozessoren aus — alles, was eine moderne
Elektronik benotigt, um das Autofahren so umweltfreundlich und effizient wie moglich zu ge-
stalten. Daher finden sich ELMOS-Chips in fast allen Automobilmarken weltweit.

Ein Merkmal der Halbleiter fiir den Automobilmarkt ist die lange Produktlebenszeit. Automo-
bile Neuprojekte benétigen in der Regel ein bis drei Jahre Entwicklungszeit, bevor sie fiir etwa
flinf bis acht Jahre in Serie produziert werden. Teilweise verldngert sich diese Produktlebens-
zeit erheblich, wenn Autohersteller eine ahnliche technische Plattform in einer Familie von
neuen Modellen einsetzen. ELMOS kann aufgrund von speziellen Produktionsmoglichkeiten
ihre Kunden — im Gegensatz zu vielen anderen Halbleiterherstellern — (iber einen langen Zeit-
raum mit demselben Chip bedienen. Weitere Merkmale unseres Geschafts sind die sehr hohen
Qualitatsanforderungen sowie die robuste Halbleitertechnologie.

Seit ihrer Griindung hat sich ELMOS eine flihrende Marktposition als Halbleiterhersteller im
Markt fiir Automobilelektronik erarbeitet. Die direkten Konkurrenten sind austriamicrosy-
stems, Melexis sowie ON Semiconductor. Bei sehr hohen Stiickzahlen steht ELMOS auch in Kon-

kurrenz zu grofRen Halbleiterherstellern wie Freescale, Infineon, NXP und STMicroelectronics.

KUNDEN- UND APPLIKATIONSSPEZIFISCHE BAUSTEINE

ELMOS produziert liberwiegend Produkte im Kundenauftrag fiir eine spezielle Anwendung
exklusiv fiir den jeweiligen Kunden. Neben diesen kundenspezifischen Schaltkreisen (ASICs),
die mehr als 90% der Produkte umfassen, verfiigt ELMOS zudem Uber ein Portfolio von anwen-
dungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs). ELMOS produziert ASICs und ASSPs bislang
Uberwiegend in den eigenen Produktionsstatten (Wafer-Fabs) in Dortmund und Duisburg. Je
nach Kapazitatsbedarf kénnen in den kommenden Jahren auch zusatzlich Dienstleister die
automobilen Halbleiter in unserem Auftrag (sog. Foundry-Dienstleistungen) fertigen.

POTENZIAL IM INDUSTRIE- UND KONSUMGUTERBEREICH

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS im Industrie- und Konsumguterbereich tatig und
liefert Halbleiter z.B. flir Anwendungen in Haushaltsgeraten, Fotoapparaten, Medizin-, Instal-
lations- und Gebaudetechnik sowie Maschinensteuerungen. Dieser nicht-automobile Bereich,
insbesondere der Mikromechanikbereich, war im vergangenen Jahr nicht im selben Ausmafd
wie der Automobilmarkt von der weltweiten Krise betroffen. Zudem starteten Lieferungen fur
Neuprojekte. Vor diesem Hintergrund stieg der Umsatz im Industrie- und Konsumguterbereich
auf einen Anteil am Konzernumsatz von 15%. Der Umsatzanteil soll mittelfristig auf 20% bis
30% steigen.
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UMFANGREICHES PRODUKTPORTFOLIO

Der Grof3teil des Umsatzes wird mit Halbleitern erwirtschaftet; erganzt wird dieses Produkt-
portfolio durch Mikro-Elektronische-Mechanische Systeme (MEMS). Hierbei handelt es sich
Uberwiegend um hochprazise Drucksensoren in Silizium, die durch unsere Tochtergesellschaft
Silicon Microstructures (SMI) in Milpitas/USA, entwickelt, produziert und vertrieben werden.
Dariiber hinaus unterstiitzt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V.
(ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio mit
der Entwicklung und Fertigung von Spezialgehausen fur elektronische Halbleiterkomponen-
ten und Sensoren. Die Entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-
mechatronischen Bauteilen runden die Produktpalette ab. Diese sogenannten Mikrosysteme
kombinieren die Fahigkeiten der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halb-
leiterbauelementen und mikromechanischen Sensoren in einem funktionalen Gehause. Damit
kann der Kunde kostengtinstige Systemlosungen realisieren.

Strategie

Im Jahr 2009 wurde — trotz der weltweiten Krise — weiterhin die planmaRige Umsetzung der
Strategie vorangetrieben. Wir sind weiterhin davon tberzeugt, dass sich die Investitionen in
die Umsetzung unserer Strategie auch aus wirtschaftlicher Sicht bezahlt machen. Wir kénnen
auf der Basis einer soliden Liquiditatslage und bilanziellen Starke agieren. Die strategischen
Eckpfeiler und deren Fortschritte werden nachfolgend umrissen.

VOM MASSSCHNEIDER ZUM TRENDSETTER

ELMOS hat sich als Spezialist fiir Losungen im automobilen und industriellen Halbleiterumfeld
einen Namen gemacht. Diese so genannten Applikationsspezifischen Integrierten Schaltkreise
(ASICs) beruhen auf dem Prinzip, dass exklusive Kundenwiinsche und Applikationsanforderun-
gen identifiziert und geeignete Losungsansatze entwickelt wurden — daher wird diese Art von
Halbleitern auch ,kundenspezifische Halbleiter genannt. In den vergangenen Jahren gab und
gibt es einen Trend zu mehr standardisierten Bauelementen. Angetrieben durch die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen haben viele Kunden beschlossen, auf Exklusivitat zu verzichten
und zunehmend applikationsspezifische Standardprodukte — so genannte ASSPs — einzuset-
zen. ELMOS hat damit begonnen, entsprechende Produkte zu identifizieren und zu entwickeln.
Erste ASSPs konnten bereits erfolgreich im Markt platziert werden. Die internen Strukturen
wurden an die neuen Marktgegebenheiten angepasst, um gezielt und kompetent die eigene
Position im Markt zu starken sowie durch die kompetente Nahe zu vielen Kunden richtungs-
weisende Produkte voran zu treiben. In vielen Falle funktioniert dies sogar unabhangig von den



Markten und Regionen, wodurch sich zusatzliche Vermarktungschancen ergeben. Zu den wich-
tigsten Produktlinien gehoren u.a. Interface, Motorsteuerung, Sensoren und Sicherheit.

STARKERER EINSTIEG IN INDUSTRIE- UND KONSUMGUTERMARKTE

Unsere Starke liegt historisch im Automobilmarkt. Wir sehen fiir unsere Produkte und Inge-
nieurleistungen jedoch auch erhebliche, bisher nicht adressierte Chancen in Industrie- und
Konsumguitermarkten. Um unsere Moglichkeiten zu nutzen, haben wir unsere Anstrengun-
gen in diesem Bereich signifikant verstarkt. Wir haben zusatzliche Distributoren unter Vertrag
genommen, um eine globale Kundenbasis anzusprechen. Zudem zielen wir mit unserem eige-
nen auf die Industrie- und Konsumgtitermarkte spezialisierten Vertriebsteam auf Schltssel-
kunden in diesen Markten. Als Erfolg konnten im vergangenen Jahr zahlreiche neue Projekte
akquiriert und Neuprojekte zur Serienreife gebracht werden. Die Bereiche Netzwerksysteme,
Lichtkonzepte, Sensorik und Energieversorgung stoRen auf groRes Kundeninteresse. Mittelfri-
stig sollen die nicht-automobilen Markte 20% bis 30% des Umsatzes der ELMOS ausmachen.

ERSCHLIESSUNG DER ASIATISCHEN MARKTE

Bislang sind wir stark auf dem deutschen und den weiteren europaischen Markten aufgestellt.
Im US-amerikanischen Markt haben wir Fu® gefasst und gute Kontakte etabliert. Die Erschlies-
sung des asiatischen Markts, und dabei insbesondere des japanischen und slidkoreanischen,
haben wir in den letzten Jahren forciert. Hierzu haben wir unsere Vertriebsaktivitaten durch
eigene Mitarbeiter und Reprasentanten gestarkt und strategische Partnerschaften mit asia-
tischen Unternehmen geschlossen. Diese Aktivitaten haben dazu gefiihrt, dass wir wieder-
um zahlreiche Design Wins verbuchen konnten und neue Produkte die Serienfreigabe erhalten
haben. Dies fuihrt dazu, dass schon 2010 ein im Vergleich zu 2009 deutlich groRerer Umsatzan-
teil mit asiatischen Kunden generiert wird.

EINSTIEG IN STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN

Durch strategische Kooperationen mit Partnern kénnen wir unsere eigenen Fahigkeiten sinn-
voll erganzen, um langfristig ein breiteres Produktportfolio anbieten zu kénnen und damit
unsere Wettbewerbsfahigkeit zu steigern. 2007 haben wir zwei Partnerschaften vertraglich
vereinbart. Einerseits unterzeichneten wir einen Kooperationsvertrag mit der koreanischen
Foundry MagnaChip. Gemeinsam entwickeln wir zum einen eine neue Technologiegenera-
tion und zum anderen ermdoglicht uns diese Partnerschaft, fertig prozessierte Wafer zu bezie-
hen, um dadurch mittelfristig unseren Investitionsbedarf zu reduzieren und flexibler auf stark
schwankende Stiickzahlen reagieren zu kénnen. Wir haben unseren Automotive-Prozess zu
MagnaChip transferiert und werden 2010 mit der Produktion beginnen. Diese zusatzlichen
Fremdfertigungskapazitaten erméglichen ELMOS in Kombination mit der eigenen Produk-
tion die Umsetzung eines sog. Fab-light Konzepts. Andererseits haben wir mit NEC Electronics
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einen Vertrag geschlossen, der die gemeinsame Entwicklung, die wechselseitige Nutzung von
Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen sowie die gemeinschaftliche Vermarktung von
Produkten fir den Automobil- und Industriemarkt umfasst. Die Kunden beider Unternehmen
werden insbesondere davon profitieren, dass die Starken der NEC Electronics im Bereich von
8- bis 32-bit Mikrokontrollern, mit den robusten und zuverlassigen, anwendungsspezifischen,
analog/mixed-signal Halbleiterchips von ELMOS kombiniert werden kénnen. Ein erstes Pro-
dukt ist ein Baustein fiir ein neues Kommunikationssystem in der Industrieautomatisierung
namens lO-Link.

GROSSERER ANTEIL AN MIKROSYSTEMEN

Mikrosysteme, bestehend aus ASICs/ASSPs und MEMS in einem kundenspezifischen Package,
werden in den kommenden Jahren eine steigende Nachfrage erfahren. ELMOS ist als eines der
wenigen Unternehmen in der Lage, Mikrosysteme in der ELMOS-Gruppe vollstandig zu ent-
wickeln und zu produzieren. In den vergangenen Geschaftsjahren wurde die Entwicklung der
Mikrosystem-Projekte soweit vorangetrieben, dass in 2009 ein Mikrosystem fiir eine Sicher-
heitsanwendung in Serie gegangen ist. Zudem steht nun ein erstes Standard-Mikrosystem,
ein fur die Industrie-, Medizin- und Automobilmarkte einsetzbares Drucksensorsystem, fiir die
Kunden zur Verfligung.

Organisationsstruktur

Die ELMOS-Struktur orientiert sich an den Anforderungen der Kunden, insbesondere der Auto-
mobilindustrie sowie an den Bedirfnissen der Kunden nach Innovation, Qualitat, Flexibilitat
und Liefertreue. Die daraus resultierende enge Kunden-Lieferantenbeziehung spiegelt sich
in der Struktur der ELMOS-Gruppe wider. Die Organisationsstruktur der ELMOS-Gruppe wird
standig Uberprift und an die Bedlrfnisse angepasst.

Diverse Niederlassungen, Tochter- und Partnerfirmen an mehreren Standorten in Deutsch-
land, Europa und weltweit dienen der Vertriebs- und Applikationsunterstitzung beim Kunden
vor Ort. Neben den produzierenden Standorten in Dortmund, Duisburg, Nijmegen/Niederlan-
de und Milpitas/Kalifornien/USA umfasst dies unter anderem die Niederlassung in Miinchen
und die Tochtergesellschaften ELMOS France, ELMOS North America, MECHALESS und GED.
ELMOS France betreut Frankreich und Slideuropa und bietet Customer Service vor Ort. Der
franzosische Markt ist fir ELMOS neben Deutschland die wichtigste Region in Europa. ELMOS
North America bedient den nordamerikanischen Markt von ihrem Sitz in Farmington Hills bei
Detroit/USA aus, dem Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie. In Asien ist ELMOS
mit Reprasentanten in Japan und Sudkorea vertreten.
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Im Zuge des vermehrten Absatzes von ASSPs und nicht-automobilen Produkten vertreibt ELMOS ihre

Produkte zusatzlich Uber verschiedene Distributoren. Die ELMOS-Gruppe arbeitet mit zahlreichen

Partnern in Europa, USA und Asien zusammen. Insbesondere unsere Aktivitdten auf den asiatischen

Markten haben wir 2009 durch weitere Distributoren und Reprasentanten ausgebaut. Die Zusam-

menarbeit ermoglicht die Akquisition und die logistische Abwicklung von neuen Auftragen aus der

Automobil-, Industrie- und Konsumguiterelektronik sowie der Medizintechnik. Die Distributoren zeich-

nen sich durch ein breites Kundenspektrum, grolRes Applikationsverstandnis und hohe Zuverlassig-

keit aus.

In der Segmentberichterstattung unterscheidet ELMOS zwischen den Bereichen Halbleiter und Mikro-

mechanik. Das Segment Mikromechanik reflektiert die Geschaftstatigkeit von SMI. Die weiteren

Gesellschaften und Aktivitaten werden im Segment Halbleiter zusammengefasst.
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BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Bis zum 31. Dezember 2009 war die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) mit einem mittelba-
ren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9% groter Einzelaktionar der ELMOS Semicon-
ductor AG. Daher hat der Vorstand gemaR §§312/313 AktG einen Bericht liber die Beziehun-
gen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklarung gemaf? §312 Abs. 3
AktG abschlief3t: ,Wir erklaren gemaf §312 Abs. 3 AktG, dass sich im Geschaftsjahr 2009 keine
berichtspflichtigen Vorgange ereignet haben.”

Nach dem Bilanzstichtag haben die Gesellschafter der EFH eine Umstrukturierung der EFH
beschlossen, als deren Folge die EFH erloschen ist. Nahere Informationen finden sich im Nach-
tragsbericht.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der flir ELMOS wichtigste Markt ist der der Halbleiter fir die Automobilindustrie, ein Nischen-
markt der globalen Halbleiterindustrie. Er umfasst zwischen 7% und 8% des weltweiten Halb-

leitermarktes.

AUTOMOBILINDUSTRIE

In Deutschland entwickelten sich die Pkw-Neuzulassungen aufgrund der Umweltpramie fir
Altfahrzeuge (,Abwrackpramie) positiv. Im Gesamtjahr 2009 wurden laut dem Verband der
deutschen Automobilhersteller (VDA) in Deutschland 3,8 Mio. Pkw neu zugelassen (+23%).
Nur zwei weitere westeuropaische Markte entwickelten sich gegenliber dem Vorjahr positiv:
Frankreich (+10,7%) und Osterreich (+8,8%). In den anderen Landern in Westeuropa sanken die
Zulassungszahlen der Pkws, z.B. Italien (-0,2%), GroRbritannien (—6,4%) und Spanien (-17,9%).
Insgesamt blieb der Markt in Westeuropa im Vergleich zu 2008 stabil bei 13,6 Mio. Fahrzeu-
gen (+0,5%).

Der US-Markt ist 2009 — trotz eines Subventionsprogrammes (,Cash for Clunkers“) — auf Jah-
ressicht eingebrochen. Laut VDA wurden gegenliber dem Vorjahr 21% weniger Pkws abge-
setzt. Insgesamt hatte der US-Markt ein Volumen von 10,4 Mio. Fahrzeugen. Im Zwei-Jahres-
vergleich wird das Ausmal? des Einbruches noch deutlicher. Im Vergleich zum Absatzvolumen
des Jahres 2007 (16,1 Mio. Fahrzeuge) wurden 2009 rund 5,7 Mio. Fahrzeuge weniger verkauft.

Dies ist ein Riickgang um mehr als ein Drittel.

Die asiatischen Markte waren 2009 die Wachstumsmotoren der weltweiten Automobilin-
dustrie. An der Spitze lag der Absatz auf dem chinesischen Markt. Angetrieben von staatlichen



Kaufanreizen wuchs der Autoabsatz im Jahr 2009 um 54% auf rund 13,6 Mio. Fahrzeuge. Damit
hat China die USA als weltgroRten Absatzmarkt lberholt. Indien konnte 2009 ebenfalls ein

beachtliches Wachstum von 17% auf rund 2 Mio. Pkw vorweisen.

Fir 2010 rechnet der VDA fiir Deutschland mit einem deutlichen Riickgang nach dem aufRerge-
wohnlichen Zulassungsjahr 2009 mit Sonderfaktoren wie der Abwrackpramie. Der inlandische
Pkw-Markt soll demnach 2010 auf 2,75 bis 3,0 Mio. Neuzulassungen nachgeben. Der VDA sieht
darin aber nur einen Riickgang auf das deutsche NormalmaR bzw. auf einen Wert nur wenig
unter dem langjahrigen Durchschnitt des deutschen Automarkts. Weltweit ist mit einer leich-
ten Erholung zu rechnen. Der chinesische Markt soll wiederum deutlich wachsen, um minde-
stens 10% gegenuber 2009. Fur die USA rechnet der VDA ebenfalls mit einem Zuwachs um
10% gegeniiber dem Vorjahr. Insgesamt soll die weltweite Automobilproduktion in 2010 rund
55 Mio. Fahrzeuge umfassen (2009: 53 Mio. Fahrzeuge).

AUTOMOBILER HALBLEITERMARKT

In der Regel wachst der automobile Halbleitermarkt selbst bei konstanter Automobilproduk-
tion. Dies ist begriindet durch den stetig steigenden Anteil elektronischer Systeme im Auto-
mobil. Die Trendanalyse des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI) geht davon aus, dass
vor allem im Antriebsstrang die Mikroelektronik weltweit auch in den nachsten finf Jahren
zweistellige Wachstumsraten erreichen wird. Der Insassenschutz ist ein anderes Teilgebiet mit

hohen Wachstumsraten.

Der Halbleiterverbrauch im Auto wird global weiter steigen, so die ZVEI-Trendanalyse. 2008
wurden fiir rund 300 US-Dollar Halbleiter in ein Auto eingebaut, 2013 sollen es 400 US-Dollar
sein. Fir den Nischenmarkt der automobilen Halbleiter prognostiziert das Marktforschungs-
unternehmen Semicast fiir 2010 ein Wachstum von 16% gegentiber 2009.

ELEKTROINDUSTRIE

Die Produktion der deutschen Elektroindustrie wird 2010 voraussichtlich um drei bis vier Pro-
zent steigen. Im Krisenjahr 2009 ist sie um 22% zurtickgegangen, so der ZVEI. Der Umsatz wer-
de von zuletzt 145 Mrd. Euro auf 150 Mrd. Euro ansteigen. Die Branche treibenden weltweiten
Trends sind zunehmende Anforderungen an die Energieeffizienz und ein steigender Bedarf an

Infrastrukturausriistungen sowie moderner Medizintechnik.

ALLGEMEINER HALBLEITERMARKT
Samtliche Marktforschungsunternehmen prognostizieren fiir den weltweiten Halbleitermarkt
ein Wachstum im zweistelligen Bereich. World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) mar-

kiert mit einem Umsatzplus von 12,2% flr 2010 die untere Grenze. Future Horizons wiederum
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liegt mit seiner Prognose von 22% am oberen Limit. Durchschnittlich wird ein Anstieg von 15%

erwartet (Quelle: Natixis Securities).

Produktion

Die ELMOS Semiconductor AG
betreibt Halbleiterfertigungen
in Dortmund und Duisburg.

Die ELMOS Semiconductor AG betreibt Halbleiterfertigungen in Dortmund und Duisburg. Die
Fertigung am Hauptsitz in Dortmund produziert auf 150mm-Wafern (entspricht 6-Zoll), der
Standort in Duisburg fertigt die Halbleiter auf 200mm-Wafern (entspricht 8-Zoll). Im Dort-
munder Testbereich werden Wafer und verpackte Bauteile elektrischen Tests unterzogen, um
sicherzustellen, dass nur spezifikationsgerechte Erzeugnisse an die Kunden geliefert werden.
Neben den beiden Halbleiterfertigungen hat ELMOS weitere Fertigungsanlagen: Am Standort
Nijmegen/Niederlande, fokussiert sich unsere Tochtergesellschaft ELMOS Advanced Packaging
schwerpunktmaRig auf die Tatigkeitsfelder Gehauseentwicklung und Fertigung von Sonder-
gehdusen fur mikromechanische Systeme (MEMS) sowie Gurtung und Verpackung (Tape &
Reel). Bei der Tochtergesellschaft SMI in Milpitas/Kalifornien/USA, werden in einer eigenen
6-Zoll Fertigung MEMS-Drucksensoren gefertigt.

Der Umsatz des ELMOS Konzerns war, insbesondere im ersten Halbjahr 2009 bedingt durch die
weltweite Krise, signifikant riicklaufig. An den beiden Fertigungsstandorten Dortmund und
Duisburg wurde die Wafereinsteuerung aus wirtschaftlichen Griinden zurtickgefahren. Dem-
entsprechend sank die Anzahl der produzierten Chips gegenliber dem Vorjahr. Durch die Ein-
flhrung von Kurzarbeit, konsequenten SparmaRnahmen und die Umsetzung effizienzstei-
gernder MalRnahmen sind die Produktionskosten gesunken; allerdings aufgrund der hohen
Fixkosten einer Halbleiterfertigung nicht in gleichem MafRRe wie die produzierten Chipmen-
gen. Als ein Teil des SparmaRBnahmenpakets wurden Investitionen zum Kapazitatsausbau ver-
schoben. Die vorgesehene Umstellung eines Teils der Fertigung in Dortmund von 150mm auf
200mm wurde im zweiten Halbjahr mit strukturellen Arbeiten wieder aufgenommen. Dazu
gehort beispielsweise die Inbetriebnahme von Ausriistungen, die fiir neue Prozesse bzw. neue



8-Zoll-Wafer bendtigt werden. Wir binden das Wissen und die Erfahrungen, welche wir mit
unserer 8-Zoll-Fertigung in Duisburg gewonnen haben, intensiv in die Planungen und Aktivita-
ten ein; so haben wir z.B. schon jetzt einige Back-up-Losungen fiir Duisburg am Standort Dort-
mund etabliert. Mit der teilweisen Umriistung sichern wir die Wettbewerbsfahigkeit der Dort-

munder Fertigung auch im internationalen Vergleich.

Die eigenen Fertigungsstatten werden komplettiert durch Kooperationen mit Auftragsferti-
gungen (Foundries). Zukiinftig stellen diese zusatzlich benétigte Kapazitaten zur Verfiigung
und ermoglichen es ELMOS, flexibel auch auf starker schwankende Nachfrage reagieren zu
kénnen. Die Maglichkeit der Produktion bei einem Foundry-Partner soll insbesondere auch fur
ASSPs und fiir Produkte im Industrie- und Konsumguterbereich wahrgenommen werden.

Forschung und Entwicklung

Die immer intensivere Nutzung und steigende Komplexitat von elektronischen Komponenten
im Automobil fiihrt zu kontinuierlich wachsenden Anforderungen der Automobilindustrie an
Qualitat und Zuverlassigkeit der Automobilelektronik. Die Elektronikbausteine werden zusatz-
lich zu den Qualifikationen nach internationalen Standards durch eigene Qualifikationsverfah-
ren geprift, um das in der Automobilindustrie hohe Qualitdtsniveau sicherzustellen. Parallel
wird das in der Automobilelektronik gewonnene Know-how fiir den Ausbau der Aktivitaten in

der Industrieelektronik genutzt.

Im Mittelpunkt der Entwicklungstatigkeiten der ELMOS steht der marktgerechte Ausbau des
Produktportfolios. Der Grof3teil der Produktentwicklungskosten, die bei ELMOS anfallen, wird
von der Gesellschaft vorfinanziert und muf3 sich tber die Serienfertigung amortisieren. Dies
trifft natirlich in besonderem Mal3e fir die Entwicklung von applikationsspezifischen Stan-
dardprodukten zu, die zukilinftig einen grofleren Umsatzanteil von ELMOS ausmachen werden.
Die Bereitstellung der finanziellen Mittel fiir diese in die Zukunft gerichteten Projekte hatte
einen ganz besonderen Stellenwert in der Wirtschaftskrise.

Schwerpunkt der Prozessentwicklung war die Erweiterung der 0,35um Prozessfamilie.
Die Aufwendungen fiir Forschung und Entwicklung sanken um 20,0% auf 25,3 Mio. Euro im

Berichtsjahr (2008: 31,6 Mio. Euro). Dies entspricht einem Umsatzanteil von 20,4%, der auf-
grund des starken Umsatzriickgangs leicht hoher liegt als der Vorjahreswert (2008: 18,1%).
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Mitarbeiter

ELMOS bildet in zahlreichen technischen und kaufmdn-
nischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des
Mikrotechnologen.

Das Know-how der Mitarbeiter ist fiir ELMOS als Technologieunternehmen in besonderem
MaRe entscheidend. Deren Motivation, Wissen und Flexibilitat sind die Voraussetzung fiir
den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und
Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium flir das Wachstum und die Inno-
vationskraft. An den Standorten Dortmund und Duisburg in Nordrhein-Westfalen, im bevél-
kerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine grolRe Zahl von gut ausgebildeten Jung-
ingenieuren zugreifen, denn im naheren Umkreis befinden sich mehr als flinfzig Universitaten
und Hochschulen. Schon seit der Griindung kooperiert ELMOS eng mit diesen und genief3t als
einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung. ELMOS bildet in zahlreichen
technischen und kaufmannischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des Mikro-
technologen. Ende 2009 waren 36 (2008: 46) Auszubildende in Dortmund beschaftigt.

Mitarbeiterentwicklung Mitarbeiter nach Funktionen
ELMOS-Gruppe (Jahresende) ELMOS-Gruppe (Jahresdurchschnitt)
1.154
1.093
1.009
2007 2008 2009 .
Produktion 53%
Andere Tochtergesellschaften Vertrieb 7%
I £L\MOS Advanced Packaging Verwaltung 15%
Silicon Microstructures L F&E21%
I £ MOS Dortmund & Duisburg L Qualitit4%

Die Anzahl der Mitarbeiter an den NRW-Standorten Dortmund und Duisburg reduzierte sich in
Summe auf 759 am 31. Dezember 2009 (31. Dezember 2008: 803), die Konzern-Mitarbeiterzahl
sank im Jahresvergleich auf 1.009 am Bilanzstichtag (31. Dezember 2008: 1.093). Dieser Rick-
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gang um insgesamt 7,7% fand in unterschiedlichen Gré3enordnungen an allen Standorten der
ELMOS statt. Auch im Jahresdurchschnitt sank die Zahl der im ELMOS-Konzern Beschaftigten
auf 1.038 (2008: 1.117). Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter lag 2009 bei 39 Jahren (2008:
37 Jahre).

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll
mit Unterstiitzung einer Mitarbeitervertretung. In Ausschiissen werden die Belange der Mitar-
beiter untereinander und im Verhaltnis zum Vorstand besprochen und geregelt. So gibt es Aus-
schisse flr soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterforderung und Wirtschaft.

MITARBEITERBETEILIGUNG

In 2009 wurde - nach den Aktienoptionsprogrammen 1999 und 2004 - wiederum ein Aktien-
optionsprogramm beschlossen. Aktienoptionen stellen unverandert einen wichtigen und tbli-
chen Bestandteil eines modernen Vergiitungssystems und ein geeignetes Mittel zum Lei-
stungsanreiz und zur langfristigen Bindung von Mitarbeitern dar. Der Bérsenkurs ist fiir unse-
re Aktiondre ein zentrales Kriterium zur Beurteilung der Rendite bei einer Investition in das
Unternehmen. Die Anknlpfung an den Borsenkurs soll daher auch weiterhin der Leistungs-
anreiz der Bezugsberechtigten im Rahmen des neuen Aktienoptionsplans bleiben. Die bishe-
rige Auslibungshiirde und das absolute Erfolgsziel von mindestens 5% wurde dabei allerdings
auf 50% erhoht, damit die Bezugsrechte erst dann ausgelibt werden kénnen, wenn der Unter-
nehmenswert sehr deutlich gesteigert wurde. AuRerdem wird der Vermogensvorteil, den die
Bezugsberechtigten durch die Ausiibung der Bezugsrechte erzielen kénnen, auf das Vierfache

des bei Ausgabe der Bezugsrechte festgesetzten Ausiibungspreises begrenzt.

Aufder Grundlage der Ermachtigung der Hauptversammlung 2009 zur Einfiihrung eines Aktien-
optionsplans haben Aufsichtsrat und Vorstand im Juni 2009 beschlossen, insgesamt 495.000
Optionen auszugeben. Der Austibungspreis betragt 150% des Mittelwerts der Schlussauktions-
preise der Aktien der ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft im Xetra Handel an der Frank-
furter Wertpapierborse an den zehn Handelstagen vor den Beschliissen und entspricht 3,68
Euro. Die Wartefrist betragt drei Jahre ab dem Ausgabetag. Die Gesellschaft ist berechtigt, den
Bezugsberechtigten anstelle der Lieferung der Aktien einen Barausgleich anzubieten.

Zum 31. Dezember 2009 stehen insgesamt 627.106 Optionen aus Aktienoptionsprogrammen
der Jahre 2005 und 2009 aus (31. Dezember 2008: 409.916 aus Programmen der Jahre 2004
und 2005). Nahere Informationen zu den verschiedenen Tranchen der Optionsprogramme

erhalten Sie unter Anhangangabe 23 im IFRS-Abschluss.
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Qualitdt

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine
First-Time-Right- und Null-Fehler-Strategie um. ELMOS erzielt damit ein hervorragendes Qua-
litdtsniveau sowohl in seinen Produkten als auch in seinen Geschafts- und Produktionsprozes-
sen. Durch vorausschauende Qualitatsplanung und Uberwachung der Kundenanforderungen
schon in der Entwicklungsphase wird Qualitat nicht nachtraglich durch Selektion erreicht, son-
dern von Beginn an wettbewerbsfahig mit minimiertem Ausschuss produziert.

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen
setzt ELMOS konsequent seine First-Time-Right- und Null-
Fehler-Strategie um.

RegelmalRige Prifungen der eingesetzten Prozesse und Werkzeuge, die liickenlose Betreuung
der Serienprodukte von der Akquisition tber die Entwicklung bis zur Fertigung und Lieferung,
standige Analysen und modernste statistische Verfahren ermoglichen dieses hohe Qualitats-
niveau. Durch eine ausgefeilte Riickverfolgbarkeit ist ELMOS in der Lage, Ursachen kleinster
Qualitatsschwankungen friihzeitig zu erkennen und deren Folgen wirksam und nachhaltig zu
minimieren und die Kunden effizienter zu unterstiitzen. Interne Labore priifen nicht nur mog-
liche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch Sensor- und Gehause-spezifi-
sche Merkmale und schlieen so den Regelkreis zur kontinuierlichen Verbesserung der ELMOS-

Produktionsprozesse.

Das ELMOS Qualitatsmanagementsystem wird jahrlich gemaR den Anforderungen der DIN ISO
9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert. Diese Normen wurden in der ISO/TS
16949: 2002, die weltweite Gultigkeit hat, zusammengefasst. Die wesentlichen Standorte der
ELMOS-Gruppe wurden in 2009 gemal? dieser Norm auditiert und zertifiziert.



ERTRAGS-, FINANZ- UND
VERMOGENSLAGE

Abschluss nach IFRS

Der Konzernabschluss der ELMOS Semiconductor AG fiir das Geschaftsjahr 2009 wurde gemaf

International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.

KENNZAHLEN DER ELMOS-GRUPPE NACH IFRS

in Mio. Euro oder %, soweit nicht anders angegeben 2008 2009 Verdnderung

Umsatzerlose 175,1 123,8 -29,3%

Bruttoergebnis 75,6 35,9 —-52,5%
in% 43,2% 29,0%

Forschungs- und Entwicklungskosten 31,6 25,3 -20,0%
in% 18,1% 20,4%

Vertriebskosten 12,1 10,6 -12,0%
in% 6,9% 8,6%

Verwaltungsaufwendungen 16,5 14,7 -10,6%
in% 9,4% 11,9%

Betriebsergebnis vor sonst. betriebl. Aufwendungen/(Ertragen) 15,4 -14,8 na
in% 8,8% -11,9%

EBIT 16,5 -15,8 na
in% 9,4% -12,8%

Ergebnis vor Steuern 14,7 -17,3 na
in% 8,4% —14,0%

Konzerntiberschuss/(-fehlbetrag) nach Minderheitenanteilen 10,6 -12,2 na
in% 6,1% -9,9%

Ergebnis je Aktie (unverwassert) in Euro 0,55 -0,63 na

Dividende je Aktie in Euro 0,00 0,00*

*Vorschlag fiir die Hauptversammlung im Mai 2010
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Umsatzentwicklung

Die weltweite Krise der Automobil- und Finanzbranche, welche ELMOS Ende 2008 erreichte,
setzte sich auch in 2009 fort. Insbesondere im ersten Halbjahr 2009 waren die Umsatzerlése
von der Krise beeinflusst. So wurden in diesem Zeitraum massiv Bestande in der Lieferkette
abgebaut. Allerdings wurden im Verlauf des ersten Halbjahres zunehmend auch Nachbestel-
lungen getatigt, was auf eine schrittweise Leerung der Kunden-Lager oder auf die Wirkung der
in verschiedenen Markten eingefiihrten Abwrackpramien schlieBen lieR. Die erwartete Bele-
bung des Marktes startete zu Beginn des zweiten Halbjahres 2009 und hielt bis zum Ende des
Jahres an.

In Zahlen ausgedriickt, zeigt sich eindeutig die Zweiteilung des Jahres: Wahrend im ersten
Halbjahr ein Umsatz von 47,8 Mio. Euro (Hj 1/2008: 90,8 Mio. Euro) erreicht wurde, waren es
im zweiten Halbjahr schon 76,0 Mio. Euro (Hj 2/2008: 84,3 Mio. Euro). Im zweiten Halbjahr
waren vor allem folgende Umstande besonders hervorzuheben: Das Stammgeschaft verzeich-
nete einen Anstieg, der Start von Neuprojekten verlief positiv und ELMOS konnte die Kunden
entsprechend ihren Anforderungen vollstandig beliefern. Dies war bei der volatilen Umsatz-
entwicklung nicht selbstverstandlich - viele Halbleiterunternehmen konnten die sich schnell
und stark erhohten Bedarfe im zweiten Halbjahr nicht vollstandig bedienen — und hat das Kun-

denvertrauen in ELMOS als Partner weiter gestarkt.

Insgesamt erzielte ELMOS einen Umsatz in H6he von 123,8 Mio. Euro (2008: 175,1 Mio. Euro).
Damit hat sich ELMOS besser entwickelt als viele direkte Wettbewerber.

UMSATZ NACH REGIONEN

Die weltweite Krise hat zu einem Umsatzriickgang in allen Regionen geflihrt. Besonders
stark war die riicklaufige Entwicklung in den USA mit 38,9% im Vergleich zu 2008. Dies ist im
Wesentlichen auf den schwachen US-Automobilmarkt zurlickzufihren. Im Gegensatz dazu
haben wir ab dem 3. Quartal 2009 Wachstumsimpulse aus den asiatischen Regionen ver-
zeichnen konnen. Dies basiert einerseits auf der besseren Marktverfassung im Vergleich zu
Europa und den USA und andererseits auf dem erfolgreichen Anlauf von Neuprojekten.

Diese Tendenz zeigt sich auch an der Verteilung des Umsatzes. Wahrend der Anteil am
Umsatz mit Kunden aus Deutschland (38,1% in 2009 versus 38,5% in 2008) und den sonsti-
gen EU-Landern (36,8% in 2009 versus 37,6% in 2008) im Wesentlichen unverdndert blieb,
sank der Anteil des US-Marktes (7,1% in 2009 versus 8,2% in 2008) und stieg der Anteil der
sonstigen Lander (18,0% in 2009 versus 15,6% in 2008). Bei letzteren konnten wir insbeson-

dere in den asiatischen Lander einen Anstieg verbuchen.



Umsatz nach Regionen Umsatz nach Kunden Umsatz nach Produkten

Deutschland 38% Top 10 68% weitere 57%
USA 7% weitere 32% Top 10 43%
Sonst. EU Lander 37%
Sonst. Lander 18%

UMSATZ NACH KUNDEN UND PRODUKTEN

ELMOS beliefert mehr als 100 Kunden. Dies sind liberwiegend Automobilzulieferer und zu
einem kleineren Anteil Industriekunden und Konsumprodukthersteller. In 2009 machten vier
unserer Kunden jeweils mehr als 10% des Umsatzes aus. Der mit unseren grofRten Kunden
getatigte Umsatz verteilt sich in der Regel auf zahlreiche unterschiedliche Produkte, die sich
in verschiedenen Stadien ihrer Lebenszyklen befinden. Die zehn groBten Kunden machten in
2009 rund 68% (2008: 66%) unseres Umsatzes aus. Die zehn groSten Produkte machten in
2009 rund 43% (2008: 39%) des Umsatzes aus.

AUFTRAGSBESTAND

Ende Dezember 2009 lag das Book-to-Bill-Verhaltnis fiir den Halbleiterbereich lber eins. Fiir
die Berechnung des Book-to-bill-Verhaltnisses wird der Auftragsbestand der kommenden drei
Monate zu dem Umsatz der vergangenen drei Monate in Relation gesetzt. Der Auftragsbe-
stand wird Ublicherweise bei Erhalt der Kundenbestellung erfasst. Er wird durch verschiede-
ne Faktoren wie Nachfrage, Bestellverhalten, Vorlaufzeiten der Fertigung, etc. beeinflusst. Der
Auftragsbestand kann sich zwischen dem Zeitpunkt der Auftragserteilung und der Lieferung
verandern. Dies ist bedingt durch Veranderungen im Bedarf der Kunden oder Marktbedingun-
gen. Sobald die Produktion gestartet ist, ist eine Bestellung tiblicherweise nicht mehr riickgan-
gig zu machen. Dennoch gibt es keine Garantie daftir, dass sich der Auftragsbestand stets auch
in Umsatz verwandelt.

Die Verlasslichkeit der Bestellungen hat sich zum Ende des Jahres 2009 zwar gegenliber Ende
2008 und Anfang 2009 wesentlich gesteigert, erreicht aber noch nicht das Niveau vor der Krise.
Zudem missen Effekte aus den in verschiedenen Landern eingefiihrten Abwrackpramien
beriicksichtigt werden, die Ende 2009 in bedeutenden Markten ausgelaufen sind.
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NEUPROJEKTE (DESIGN WINS)

Der Wettbewerb um Projekte verscharfte sich 2009. Bedingt durch die Krise war auch die
Anzahl der zu vergebenden Projekte riicklaufig. Die Tendenz der Kunden zu ASSPs, bei denen
sie i.d.R. die Entwicklungskosten vorab nicht tragen miissen, hat sich weiter verstarkt. Trotz-
dem konnten wir in 2009 eine Reihe von Erfolgen bei der Neuprojektakquise erzielen. Dazu
gehoren Neu- bzw. Folgeauftrage fur Airbag-ICs, Netzwerk-Bausteine und den Antriebs-
strang in Fahrzeugen. Bei der Entwicklung der ASSPs haben wir in 2009 weitere Fortschritte
erzielt. Rund 25 neue Projekte wurden gestartet sowie die internen Strukturen fir den Markt-
erfolg geschaffen. Das Interesse der Kunden an Standardprodukten sowohl fiir den Einsatz
im Automobil oder in Industrie- und Konsumgttern ist weiterhin hoch und hat sich im Ver-
lauf des Jahres verstarkt.

Ertragslage

Die Ertragslage ist wesentlich durch die weltweite Krise und den damit verbundenen Umsatz-
riickgang gekennzeichnet. Da die riicklaufige Entwicklung friihzeitig antizipiert wurde, wur-
den bereits im Herbst 2008 KosteneinsparmaRnahmen initiiert, um die Auswirkungen des
Umsatzriickganges auf die Ertragslage abzuschwachen. Die MaBnahmen umfassten die Ver-
ringerung und Verschiebung von Investitionen, Reduktion in allen Kostenpositionen, Kurzar-
beit an zahlreichen Standorten, Beendigung eines GroRteils der Leiharbeitsverhdltnisse, Verzo-
gerung der Fertigungsumstellung von 6- auf 8-Zoll-Wafer (Standort Dortmund) und deutliche
Einsparungen bei den Tochtergesellschaften. Durch die umfangreichen MaRnahmen wurden
in 2009 rund 15 Mio. Euro eingespart.

BRUTTOERGEBNIS

Im Berichtszeitraum fiel das Bruttoergebnis gegentiber dem Vorjahreszeitraum um 52,5% auf
35,9 Mio. Euro, was einer Bruttomarge von 29,0% entspricht (2008: 75,6 Mio. Euro bzw. 43,2%).
Trotz einer wesentlichen Senkung der Herstellkosten verringerte sich das Bruttoergebnis auf-
grund des hohen Fixkostenanteils der Halbleiterproduktion prozentual starker als die Umsatz-
erlése. Zudem wirkte der Bestandsabbau uber weite Teile des Jahres belastend auf das Brutto-
ergebnis, insbesondere im zweiten Quartal 2009. Zu Ende des Jahres 2009 hat sich das Verhalt-
nis zwischen Produktionsleistung und Umsatzerldsen im Wesentlichen normalisiert.

BETRIEBSERGEBNIS VOR SONSTIGEN BETRIEBLICHEN AUFWENDUNGEN/(ERTRAGEN) UND EBIT
(ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN)

Die Aufwendungen fiir Forschung und Entwicklung sanken um 20,0% auf 25,3 Mio. Euro im
Berichtsjahr (2008: 31,6 Mio. Euro). Dies entspricht einem Umsatzanteil von 20,4%, aufgrund



des starken Umsatzriickgangs leicht Giber Vorjahresniveau (2008: 18,1%). Der weiterhin hohe
Aufwand — auch in schwachen Konjunkturzeiten — spiegelt den Stellenwert der Forschungs-
und Entwicklungsaktivitaten fiir ELMOS als Technologieunternehmen wider. In 2009 stand
die Entwicklung von Standardprodukten (ASSPs) sowie die Weiterentwicklung von Produkti-
onstechnologien im Zentrum des Engagements.

Die Aufwendungen flr Marketing und Vertrieb sind im Berichtsjahr auf 10,6 Mio. Euro leicht
gesunken (2008: 12,1 Mio. Euro). Somit betrugen sie 8,6% vom Umsatz (2008: 6,9%). Auch bei
den Aufwendungen fiir Marketing und Vertrieb zeigt sich die konsequente Weiterentwick-
lung der Aktivitaten fir die Vermarktung von ASSPs in Asien, Europa und den USA sowie die
Akquisition von Projekten im Industrie- und Konsumgiiterbereich.

Die Aufwendungen fir Allgemeine Verwaltung reduzierten sich um 10,6% auf 14,7 Mio.
Euro (2008: 16,5 Mio. Euro). In Relation zum Umsatz betrugen die Kosten 11,9% (2008: 9,4%).
Wegen der notwendigen Fixkosten zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft konnten
die Gesamtkosten nicht proportional an den Umsatzriickgang angepasst werden. Dadurch
sank das Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/Ertragen auf —14,8
Mio. Euro (2008: 15,4 Mio. Euro).

Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) verringerte sich entsprechend zum Betriebser-
gebnis auf —15,8 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von —12,8% entspricht (2008: 16,5 Mio.
Euro bzw. 9,4%).

ERGEBNIS VOR STEUERN, KONZERNUBERSCHUSS UND ERGEBNIS PRO AKTIE

Die Finanzierungsertrage/-aufwendungen 2009 betrugen —1,5 Mio. Euro gegeniiber —1,8 Mio.
Euro in 2008. Das Ergebnis vor Steuern betrug —17,3 Mio. Euro (2008: 14,7 Mio. Euro). Der Vor-
steuerverlust hat Steuererstattungsanspriiche in Hohe von 5,1 Mio. Euro zur Folge (Steuerlast
2008: 4,3 Mio. Euro). Der Konzernfehlbetrag nach Beriicksichtigung von Minderheitenanteilen
betragt 12,2 Mio. Euro (2008: 10,6 Mio. Euro Konzerniiberschuss). Der Verlust pro Aktie betrug
0,63 Euro (2008: Gewinn je Aktie von 0,55 Euro).

VORSCHLAG ZUR GEWINNVERWENDUNG

Der Jahresiliberschuss der ELMOS Semiconductor AG* gemafs HGB betrug 6,0 Mio. Euro in 2009.
Der Gewinnvortrag aus dem Jahr 2008 belduft sich auf 36,7 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichts-
rat schlagen der Hauptversammlung vor, am 4. Mai 2010 zu beschlief3en, den Bilanzgewinn in
Hohe von 42,7 Mio. Euro vollstandig auf neue Rechnung vorzutragen.

* Der Jahresabschluss der ELMOS Semiconductor AG ist mit dem uneingeschrinkten Bestdtigungsvermerk des Abschlusspriifers versehen.
Er wird im elektronischen Bundesanzeiger verdffentlicht, ist beim Unternehmensregister hinterlegt, kann als Sonderdruck angefordert
werden und ist auf der Unternehmenswebseite verfiigbar.
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Die Gesellschaft hat in den vergangenen Jahren als Bedingungen fiir die Zahlung einer Divi-
dende formuliert, dass sowohl Ergebnisentwicklung als auch die Entwicklung des Cashflows
nachhaltig positiv sein sollen. In Anbetracht der weltweiten Krise und den damit verbunde-
nen Riickgangen in der Ertragslage halten es Vorstand und Aufsichtsrat fiir richtig, die liquiden
Mittel im Unternehmen zu belassen.

UMSATZ- UND ERTRAGSLAGE IN DEN SEGMENTEN

Segment 2008 2009 Verdnderung
Umsatzerldse in Mio. Euro
Halbleiter 163,6 113,0 —31,0%
Mikromechanik 11,5 10,8 -6,3%
Bruttoergebnis in Mio. Euro
Halbleiter 73,4 33,7 -54,1%
Mikromechanik 2,2 2,2 2,2%
Bruttomarge in %
Halbleiter 44,9% 29,8%
Mikromechanik 18,7% 20,4%
Segmentergebnis in Mio. Euro
Halbleiter 19,2 —14,4 na
Mikromechanik -2,7 -1,4 na
Marge des Segmentergebnisses in %
Halbleiter 11,7% —-12,7%
Mikromechanik -23,4% —-13,2%

HALBLEITER

Das Halbleiter-Kerngeschaft des ELMOS-Konzerns wird liber die verschiedenen Gesellschaften
in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und den USA betrieben. Die Umsatzerlose des
Halbleiter-Segments sanken um 31,0% auf 113,0 Mio. Euro (2008: 163,6 Mio. Euro). Der Halb-
leiterumsatz ist stark beeinflusst von automobilen Kunden, daher war der Riickgang in diesem
Segment besonders stark. Das Bruttoergebnis sank um 54,1% von 73,4 Mio. Euro auf 33,7 Mio.
Euro und resultierte somit in einer Bruttomarge von 29,8% (2008: 44,9%). Als Segmentergebnis
ergab sich ein Verlust von 14,4 Mio. Euro (2008: Gewinn von 19,2 Mio. Euro).

MIKROMECHANIK

Der Bereich Mikromechanik umfasst die Tatigkeiten der Tochtergesellschaft SMI. Im Gegen-
satz zum Halbleitergeschaft stammen die Kunden des Mikromechanik-Bereichs groftenteils
aus dem Industrie-, Konsumguter- und Medizinbereich. Diese Industriezweige waren weitaus



weniger von der Krise betroffen als die Automobilindustrie. Der externe Umsatz von SMI wird
fast ausschlieBlich in US-Dollar erzielt. In Kombination mit einer konsequenten Weiterent-
wicklung der Strukturen und Produkte in diesem Bereich erzielte das Mikromechanik-Segment
einen nur um 6,3% auf 10,8 Mio. Euro gesunkenen Umsatz (2008: 11,5 Mio. Euro). Bedingt
durch die Veranderung der internen Strukturen konnte die Ergebnisqualitat sogar verbessert
werden. So stieg die Bruttomarge von 18,7% in 2008 auf 20,4% in 2009. Das Segmentergebnis
verblieb zwar noch im negativen Bereich (1,4 Mio. Euro), verbesserte sich gegeniiber dem Vor-
jahr (2008: —2,7 Mio. Euro) jedoch erheblich.

Finanzlage

KENNZAHLEN DER ELMOS-GRUPPE NACH IFRS

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben 2008 2009 Veranderung
Konzerniiberschuss/-fehlbetrag nach Minderheitenanteilen 10,6 -12,2 na
Abschreibungen zuziiglich Zuschreibungen 19,3 16,9 -12,5%
Verdnderung Nettoumlaufvermogen* -1,2 10,1 na
Ubrige Posten -6,1 -53 -13,4%
Cashflow aus der laufenden Geschéftstatigkeit 22,5 9,4 -58,2%
Investitionen in das Anlagevermégen -20,8 -7,4 —64,6%
in % vom Umsatz 11,9% 6,0%
Sonstige Posten 8,6 1,9 —-78,4%
Cashflow aus der Investitionstatigkeit -12,2 -5,5 -54,9%
Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit -11,0 0,0 -99,6%
Verdanderung der liquiden Mittel -0,6 3,9 na
Free Cashflow™** 10,3 3,9 -62,0%
,Clean“ Free Cashflow*** 1,7 2,1 20,2%

* Nettoumlaufvermégen im engeren Sinne (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vorrite,
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)

** Cashflow aus der laufenden Geschdftstdtigkeit minus Cashflow aus der Investitionstdtigkeit

*** Cashflow aus der laufenden Geschidiftstdtigkeit minus Investitionen in das Anlagevermdgen

CASHFLOW AUS DER LAUFENDEN GESCHAFTSTATIGKEIT

Das Ausmal? des in 2009 im Vergleich zum Vorjahr um 22,8 Mio. Euro niedrigeren Ergebnisses
konnte beim operativen Cashflow deutlich gemindert werden. So betrug der Cashflow aus der
laufenden Geschaftstatigkeit 9,4 Mio. Euro in 2009 und lag somit nur 13,1 Mio. Euro unterhalb
des Werts von 2008 (22,5 Mio. Euro). Grund fuir die beim operativen Cashflow nicht so stark
riicklaufige Entwicklung ist im Wesentlichen das rigide Working Capital Management in 2009.
So konnten die Forderungen im Jahresvergleich um 9,7 Mio. Euro und die Vorrate um 5,8 Mio.
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Euro reduziert werden. Hingegen wirkte die Reduktion der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen, welche im Vorjahresvergleich noch angestiegen sind, in 2009 mit 5,5 Mio. Euro

belastend auf den operativen Cashflow.

CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTATIGKEIT

Die starke Investitionsdisziplin hat dazu gefiihrt, dass die Investitionen in das Anlagevermo-
gen sich in 2009 auf nur 7,4 Mio. Euro bzw. 6,0% vom Umsatz beliefen (2008: 20,8 Mio. Euro
bzw. 11,9%). Der Cashbedarf aus der Investitionstatigkeit belief sich in 2009 auf 5,5 Mio. Euro
(2008: 12,2 Mio. Euro). Dieser konnte trotz des durch die Krise bedingten hohen Konzernfehl-
betrags durch den operativen Cashflow getragen werden, so dass ein positiver Free Cashflow
in Hohe von 3,9 Mio. Euro erzielt werden konnte. Somit konnte sogar im Krisenjahr 2009 das
Ziel eines positiven Free Cashflows eindeutig erreicht werden. Auch bei Nicht-Berticksichti-
gung des Barmittelzuflusses aus den VerdufRerungen der Vermogensgegenstande und sonsti-
ger Einflussfaktoren auf den Cashflow aus der Investitionstatigkeit (sog. ,Clean” Free Cash-
flow) konnten 2,1 Mio. Euro (2008: 1,7 Mio. Euro) generiert werden.

Somit konnte sogar im Krisenjahr 2009 das Ziel eines posi-
tiven Free Cashflows eindeutig erreicht werden.

CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTATIGKEIT

Der Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit war 2009 im Wesentlichen ausgeglichen. Somit
erhohten sich die Zahlungsmittel und -aquivalente mit 46,8 Mio. Euro zum 31. Dezember
2009 sogar gegeniiber dem Bilanzstichtag des Vorjahres (31. Dezember 2008: 42,5 Mio. Euro).
Der Anteil der liquiden Mittel am Gesamtvermogen erhohte sich auf 20,7% per 31. Dezember
2009 (31. Dezember 2008: 17,0%).

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND ANGABEN ZU AUSSERBILANZIELLEN FINAN-
ZIERUNGSINSTRUMENTEN

Neben klassischen Krediten finanziert die Gesellschaft ihre Investitionen in Immobilien, tech-
nische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschaftsausstattung sowie fiir die Nutzung
von Entwicklungskapazitaten und einer Produktionslinie durch Leasing-, Miet- und Dienst-
leistungsvertrage. Es besteht jeweils ein ausgewogenes, in der Ausgestaltung marktubliches
Verhaltnis von Vorteilen und Risiken. Die hieraus bestehenden Rickzahlungsverpflichtungen
bilden sich in den sonstigen finanziellen Verpflichtungen ab. Am 31. Dezember 2009 betrugen
diese 119,6 Mio. Euro (31. Dezember 2008: 139,2 Mio. Euro).



Vermégensiage

KENNZAHLEN DER ELMOS-GRUPPE NACH IFRS

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben 31.12.2008 31.12.2009 Verénderung
Immaterielle Vermogenswerte 40,2 38,3 —-4,7%
Sachanlagen 80,7 72,8 —9,8%
Sonstige langfristige Vermogenswerte 71 8,3 16,8%
Vorratsvermogen 37,4 31,5 —15,6%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 29,7 20,0 -32,7%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente 42,5 46,9 10,4%
Sonstige kurzfristige Vermégenswerte 12,5 8,6 -31,2%
Aktiva, gesamt 250,1 226,4 -9,5%
Eigenkapital 171,2 159,1 -71%
Langfristige Schulden 47,5 43,0 -9,4%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18,4 12,9 -29,8%
Sonstige kurzfristige Schulden 12,9 11,4 -12,2%
Passiva, gesamt 250,1 226,4 -9,5%

Die Bilanzsumme ist um 9,5% auf 226,4 Mio. Euro am 31. Dezember 2009 zuriickgegangen (31.
Dezember 2008: 250,1 Mio. Euro).

Auf der Aktivseite ist fir die Entwicklung im Wesentlichen der Riickgang der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen (- 9,7 Mio. Euro), der Vorrate (- 5,8 Mio. Euro) und der Sachanlagen
(=79 Mio. Euro) verantwortlich. Letztere sanken, weil die Abschreibungen die Neuinvestitio-
nen im Jahr 2009 deutlich tberstiegen.

Auf der Passivseite begriinden zum einen die reduzierten Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen (=5,5 Mio. Euro) und zum anderen das geminderte Eigenkapital (-12,2 Mio.
Euro) den Riickgang der Bilanzsumme.

NETTOUMLAUFVERMOGEN (NET WORKING CAPITAL)

Das Nettoumlaufvermdégen sank von 48,7 Mio. Euro am 31. Dezember 2008 auf 38,6 Mio. Euro
am Bilanzstichtag des Berichtsjahrs. Die Vorrate fielen um 15,6% auf 31,5 Mio. Euro am 31.
Dezember 2009; der Vorratsumschlag konnte leicht auf 2,8x gesteigert werden (2008: 2,7x).
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sanken um 32,7% auf 20,0 Mio. Euro; der For-
derungsumschlag bezifferte sich auf 6,2x, ebenfalls hdher als der vergleichbare Vorjahreswert
(2008: 5,9x). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fielen ebenfalls um rund
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ein Drittel um 29,8% auf 12,9 Mio. Euro; die Umschlagshaufigkeit der Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen betrug 6,8x (2008: 5,4x). Diese Kennzahlen machen deutlich, dass
sich die Fokussierung auf das Working Capital Management in 2009 — insbesondere auf das
Forderungsmanagement und die reduzierte Bindung von Kapital in Form von Vorraten durch

eine verminderte Produktionseinsteuerung — bezahlt gemacht hat.

KENNZAHLEN DER ELMOS-GRUPPE

Berechnung Einheit 2008 2009
Nettoumlaufvermogen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Vorrate — Mio.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Euro 48,7 38,6
vom Umsatz % 27,8% 31,2%
Umschlagshaufigkeit Herstellungskosten/Vorrate
der Vorrate X 2,7% 2,8x
Umschlagshaufigkeit der Umsatz/Forderungen aus Lieferungen
Forderungen und Leistungen X 5,9% 6,2X
Umschlagshaufigkeit der Herstellungskosten/Verbindlichkeiten aus
Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen X 5,4x 6,8x
Cash Cycle Inventartage + Forderungstage — Verbindlichkeitentage Tage 132 136
Nettoverschuldung / Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig und langfristig) Mio.
(Nettobarmittelbestand) — Zahlungsmittel und Zahlungsmitteliquivalente — Euro
Wertpapiere -1,8 -6,0
Gearing Nettoverschuldung/Eigenkapital % -1,1% -3,8%
Eigenkapitalquote Eigenkapital/Gesamtvermégen % 68,5% 70,3%

WEITERE BILANZSTRUKTURKENNZAHLEN

Der Netto-Barmittelbestand in Hohe von 1,8 Mio. Euro zum 31. Dezember 2008 konnte trotz des
Krisenjahres 2009 sogar noch weiter ausgebaut werden. So beliefen sich die Netto-Barmittel am
31. Dezember 2009 auf 6,0 Mio. Euro. Der im Vergleich zur Reduktion der Bilanzsumme geringe-
re Riickgang des Eigenkapitals fiihrte zu einer Erh6hung der Eigenkapitalquote von 68,5% am 31.
Dezember 2008 auf 70,3% am Bilanzstichtag des Berichtsjahrs.

GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

Die solide Finanzierung der Gesellschaft hat sich — gerade in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten
- sehr bewahrt. Der Grof3teil der Kredite ist langfristig und in den Jahren 2012 und 2013 zurlick-
zuzahlen. Trotz des starken Umsatzriickgangs in 2009 ist es der Gesellschaft gelungen, den Net-
tobarmittelbestand und die Barmittel gegenuiber dem Vorjahresultimo sogar noch zu erhéhen.
Die aufgrund der Finanzierung und durch die Barmittel bestehende Unabhangigkeit der Gesell-
schaft bietet ein solides Fundament, um ihre Wettbewerbsposition auch nach Bewaltigung der
Krise weiter zu starken.



PROGNOSEBERICHT

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind insgesamt zufriedenstellend. Die Wachstums-
aussichten sind gut bis sehr gut, wenngleich volatil. Zu beriicksichtigen ist, dass die Ausgangs-
basis krisenbedingt niedrig ist. Wahrend fiir den weltweiten Automobilmarkt ein geringeres
Wachstum vorhergesagt wird, soll der automobile Halbleitermarkt wieder deutlich wachsen.
Ahnlich sieht es fiir die Produktion der deutschen Elektroindustrie aus, hier wird ein schwaches
Wachstum erwartet. Der weltweite Halbleitermarkt soll 2010 hohe Zuwachsraten generieren.
Im Einzelnen stellen sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen folgendermal3en dar.

Fiir 2010 rechnet der VDA nach dem auBergewohnlichen Zulassungsjahr 2009 mit Sonderfak-
toren wie der Abwrackpramie mit einem deutlichen Riickgang bei dem inlandischen Automo-
bilabsatz. Der deutsche Pkw-Markt soll demnach 2010 auf 2,75 bis 3,0 Mio. Neuzulassungen
nachgeben. Der VDA sieht darin aber nur einen Riickgang auf das deutsche Normalmal? bzw.
auf einen Wert nur wenig unter dem langjahrigen Durchschnitt des deutschen Automarkts.
Weltweit ist mit einer leichten Erholung zu rechnen. Der chinesische Markt soll wiederum
deutlich wachsen, um mindestens 10% gegentber 2009. Fiir die USA rechnet der VDA eben-
falls mit einem Zuwachs um 10% gegentiiber dem Vorjahr. Insgesamt soll die weltweite Auto-
mobilproduktion in 2010 rund 55 Mio. Fahrzeuge umfassen (2009: 53 Mio. Fahrzeuge).

Fiir den Nischenmarkt der automobilen Halbleiter prognostiziert das Marktforschungsunter-
nehmen Semicast fiir 2010 ein Wachstum von 16% gegentber 2009.

Die Produktion der deutschen Elektroindustrie wird 2010 voraussichtlich um 3% bis 4% stei-
gen. Im Krisenjahr 2009 ist sie um 22% zurlickgegangen, so der ZVEl. Der Umsatz werde von
zuletzt 145 Mrd. Euro auf 150 Mrd. Euro ansteigen.

Samtliche Marktforschungsunternehmen prognostizieren fiir den weltweiten Halbleitermarkt
fir das Jahr 2010 ein Wachstum im zweistelligen Bereich. Das Marktforschungsunternehmen
World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) markiert mit einem Umsatzplus von 12,2% fiir
2010 die untere Grenze. Future Horizons wiederum liegt mit seinem prognostizierten Wachs-
tum von 22% am oberen Limit. Durchschnittlich wird ein Anstieg um 15% erwartet (Quelle:

Natixis Securities).
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AUSBLICK DER ELMOS-GRUPPE

ELMOS hat ihre Strategie auch in Zeiten der weltweiten Krise vorangetrieben und konsequent
weitergefuhrt. Insbesondere vor dem Hintergrund des Umsatzriickganges in 2009 stand dabei
der Erhalt einer starken finanziellen Basis und die Bereitstellung der erforderlichen Ressour-
cen im Fokus des Managements. Sogar in der duBerst schwierigen Marktsituation des ver-
gangenen Jahres wurden die mit den strategischen Wachstumsfeldern verbundenen Chancen
fir die zukiinftige Entwicklung der Gesellschaft wahrgenommen. Daher wird ELMOS folgerich-

tig die Strategie in 2010 und den kommenden Jahren weiterflhren.

Die strategischen Eckpfeiler lauten im Einzelnen:

-> Vermehrte Definition, Entwicklung und Vertrieb von ASSPs

-> Steigerung der Aktivitaten in Industrie- und Konsumgutermarkten

-> Ausweitung des Engagements in den asiatischen Markten

-> Verstarkte Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zur Optimierung des Produkt-
portfolios und Reduktion der Investitionen

-> Steigerung des Umsatzanteils von Mikrosystemen

Zudem werden die Flexibilitdit und Wettbewerbsfahigkeit der Produktion weiter erhoht.
So wird beispielsweise seit dem dritten Quartal 2009 — nachdem die krisenbedingte starke
Zuriickhaltung bei Investitionen gelockert wurde — auch wieder die Modernisierung der Ferti-

gung am Hauptsitz in Dortmund vorangetrieben.

Aufgrund des guten Starts in das Jahr 2010 gehen wir
ftir das Gesamtjahr 2010 von einem Umsatzwachstum von
mehr als 15% aus.

Das Hauptrisiko fir das Jahr 2010 ist eine erneute Abschwachung des weltweiten Automo-
bilabsatzes. Dies hatte wahrscheinlich eine geringere Nachfrage nach unseren Halbleiterchips
zur Folge und dementsprechend ein niedrigeres Auftragsniveau. Aufgrund der Erfahrungen
von Ende 2008 und 2009 richtet das Management besonderes Augenmerk auf erste Warn-
signale, die zu solch einem méglichen Szenario flihren konnten. Falls solch ein Hinweis offen-
sichtlich wiirde, sind weitere Optionen fiir zusatzliche Kosteneinsparungen gegeben und kon-
nen nach Bedarf und Marktverfassung kurzfristig implementiert werden.



Das Unternehmen ist ebenso fur einen schnellen Aufschwung aufgestellt. Auch fiir dieses Sze-
nario hat das Management basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Monate entspre-
chende MaRnahmen fiir eine erfolgreiche Umsetzung und termingerechte Lieferung unserer
Produkte an Kunden etabliert.

Basierend auf der Erfahrung der vergangenen Monate mit hoher Volatilitat sind wir fiir 2010
vorsichtig optimistisch gestimmt. Zum Ende des Jahres 2009 lag das Verhaltnis von Auftragsein-
gang zu Umsatz (Book-to-Bill) bei liber eins. Aufgrund des guten Starts in das Jahr 2010 gehen
wir fiir das Gesamtjahr 2010 von einem Umsatzwachstum von mehr als 15% aus. Genaueres
kann derzeit aufgrund der Unsicherheiten der Gesamtwirtschaftslage und der daraus resultie-
renden mangelnden Visibilitat fur das zweite Halbjahr 2010 nicht gesagt werden. Das EBIT und
der Cashflow werden in 2010 positiv sein. Zudem werden die Investitionen im Verhaltnis zum
Umsatz deutlich unter 15% liegen.

Dortmund, im Marz 2010
Der Vorstand

I, 5%

Dr. Anton MindlI Ni olaus Graf von Luckner Reinhard{Senf Jurgen Hollisch
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KONZERNABSCHLUSS | AUSZUG

Konzernbilanz

31.12.2009 31.12.2008
AKTIVA Anhang Euro Euro

Langfristige Vermogenswerte
Immaterielle Vermégenswerte 13 38.311.293 40.200.036
Sachanlagen 14 72.779.258 80.698.137
At-Equity bewertete Beteiligungen 15 1 1
Wertpapiere und Anteile 15 503.619 517.693
Latente Steueranspriiche 16 7.831.575 6.619.684
Summe langfristige Vermégenswerte 119.425.746 128.035.551

Kurzfristige Vermogenswerte
Vorratsvermogen 17 31.538.737 37.379.627
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18 20.008.220 29.735.847
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteldquivalente 19 46.841.487 42.463.401
Sonstige Vermogenswerte 20 8.249.972 10.236.365
Ertragsteueranspriiche 20 305.731 111.046
106.944.147 119.926.286

Vermogenswerte einer VerauRerungsgruppe, die als zur

VeraufRerung gehalten klassifiziert wird 21 0 2.104.679
Summe kurzfristige Vermégenswerte 106.944.147 122.030.965

Bilanzsumme

226.369.893 250.066.516
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31.12.2009 31.12.2008
PASSIVA Anhang Euro Euro
Eigenkapital
Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens
zurechenbarer Anteil am Eigenkapital
Grundkapital 22 19.414.205 19.414.205
Kapitalriicklage 22 89.001.006 88.736.563
Gewinnriicklagen 102.224 102.224
Sonstige Eigenkapitalbestandteile 22 —5.414.047 —5.445.033
Bilanzgewinn 56.193.375 68.410.785
159.296.763 171.218.744
Minderheitenanteil —242.098 —13.825
Summe Eigenkapital 159.054.665 171.204.919
Schulden
Langfristige Schulden
Rickstellungen 24 791.895 911.450
Finanzverbindlichkeiten 25 40.237.034 40.433.714
Sonstige Verbindlichkeiten 26 2.011.452 2.244.242
Latente Steuerschulden 16 0 3.935.323
Summe langfristige Schulden 43.040.381 47.524.729
Kurzfristige Schulden
Riickstellungen 24 8.439.717 6.744.564
Ertragsteuerverbindlichkeiten 26 199.741 3.862.368
Finanzverbindlichkeiten 25 576.497 186.032
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27 12.917.877 18.403.799
Sonstige Verbindlichkeiten 26 2.141.015 2.140.105
Summe kurzfristige Schulden 24.274.847 31.336.868
Summe Schulden 67.315.228 78.861.597

Bilanzsumme

226.369.893 250.066.516
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Konzern-Gesamtergebnisrechung

2009 2008
Fiir den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 Anhang Euro Euro
Umsatzerlése 5 123.774.111 175.138.962
Umsatzkosten 6 87.892.076 99.555.659
Bruttoergebnis 35.882.035 75.583.303
Forschungs- und Entwicklungskosten 6 25.298.422 31.631.625
Vertriebskosten 6 10.632.428 12.081.991
Verwaltungsaufwendungen 6 14.738.969 16.484.504
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Ertrégen) —-14.787.784 15.385.183
Finanzierungsertrage 8 —967.663 —1.583.504
Finanzierungsaufwendungen 8 2.434.139 3.392.522
Wechselkursgewinne 9 0 —242.648
Wechselkursverluste 9 680.560 0
Sonstige betriebliche Ertrage 10 —2.701.652 —5.050.994
Sonstige betriebliche Aufwendungen 10 3.042.590 4.197.824
Ergebnis vor Steuern —-17.275.758 14.671.983
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Laufender Ertragsteueraufwand 11 250.153 3.359.523
Latenter Steueraufwand/(Steuerertrége) 11 —5.328.594 911.127
—5.078.441 4.270.650
Konzerniiberschuss/(-fehlbetrag) -12.197.317 10.401.333
Sonstiges Ergebnis
Fremdwdhrungsanpassungen ohne latenten Steuereffekt 1.040.633 882.382
Fremdwdhrungsanpassungen mit latentem Steuereffekt —1.326.846 116.751
Latente Steuern (auf Fremdwahrungsanpassungen mit
latentem Steuereffekt) 22 317.199 —36.870
Sonstiges Ergebnis nach Steuern 30.986 962.263

Gesamtergebnis nach Steuern

Vom Konzerniiberschuss/(-fehlbetrag) entfallen auf:

11.363.596

Anteilseigner des Mutterunternehmens —12.217.410 10.600.998
Minderheitenanteile 20.093 —199.665
—12.197.317 10.401.333
Vom Gesamtergebnis entfallen auf:
Anteilseigner des Mutterunternehmens —12.186.424 11.563.261
Minderheitenanteile 20.093 —199.665
—12.166.331 11.363.596
Ergebnis je Aktie
Unverwassertes Ergebnis je Aktie 12 -0,63 0,55
Voll verwassertes Ergebnis je Aktie 12 -0,63 0,55




Konzern-Kapitalflussrechnung
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2009 2008
Anhang Euro Euro
Cashflow aus der betrieblichen Tatigkeit

Konzernfehlbetrag/-tiberschuss nach Minderheitenanteilen 7 —12.217.410 10.600.998
Abschreibungen 16.872.675 19.281.299
Finanzergebnis 1.466.476 1.809.019
Nicht liquiditatswirksamer Ertrag —5.102.933 —1.748.841
Ertragsteueraufwand 11 250.153 3.359.523
Aufwand aus Aktienoptionsprogramm 23 65.077 0
Minderheitenanteile 20.093 —199.665
Verdanderung der Pensionsriickstellungen 24 —119.555 —199.764

Verdnderungen im Netto-Umlaufvermogen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18 9.727.627 -1.501.075
Vorrate 17 5.840.889 —3.765.700
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermégenswerte 20 1.986.393 —4.701.138
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27 —5.485.921 4.056.685
Sonstige Riickstellungen und sonstige Verbindlichkeiten 24 1.696.632 —1.396.120
Ertragsteuerzahlungen —4.107.466 —1.245.423
Gezahlte Zinsen 8 —2.434.139 —3.392.522
Erhaltene Zinsen 8 967.663 1.583.504

Cashflow aus der betrieblichen Tatigkeit

Cashflow aus der Investitionstatigkeit
Investitionen in immaterielle Vermogenswerte
Investitionen in das Sachanlagevermogen

Abgang/Investitionen in zur VerduRerung gehaltene
langfristige Vermogenswerte

Abgang von Gegenstanden des Anlagevermogens
Abgang von Beteiligungen

Erwerb von Minderheitenanteilen

—4.149.667
—3.216.117

1.689.212
213.753
14.075

33 —49.000

Cashflow aus der Investitionstatigkeit
Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten

Aufnahme/Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten
gegeniber Kreditinstituten

—419.391

379.817

Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit

9.426.254 22.540.780

—5.319.314
—15.507.052

—1.540.760
10.168.947
5.500

0

—5.497.744 —12.192.679

—9.859.178

—1.114.833

—10.974.011

Zunahme/Abnahme der liquiden Mittel 3.888.936 —-625.910
Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte

Anderungen der liquiden Mittel 489.150 233.694
Liquide Mittel zu Beginn des Geschéftsjahres 19 42.463.401 42.855.617
Liquide Mittel am Ende des Geschiftsjahres 19 46.841.487 42.463.401
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Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals

Anhang Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital
Grund- Kapital-
Aktien kapital riicklage
Stiick Euro Euro
Stand 1. Januar 2008 19.414.205 19.414.205 88.736.563
Wadhrungsveranderungen 22
Anderung des Konsolidierungskreises
Konzerniiberschuss 2008
Stand 31. Dezember 2008 19.414.205 19.414.205 88.736.563
Aufwand aus Aktienoptionen 23 65.077
Erwerb Minderheitsanteile Mechaless 199.366
Wahrungsveranderungen 22
Konzernfehlbetrag 2009
Stand 31. Dezember 2009 19.414.205 19.414.205 89.001.006
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Minder-

Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital heitenanteil Konzern

Sonstige Eigen-

kapitalbestandteile

Gewinn- (Wahrungs- Bilanz-

riicklagen umrechnungen) gewinn Gesamt Gesamt Gesamt
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
102.224 -6.407.297 57.809.788 159.655.483 309.704 159.965.187
962.263 962.263 962.263
—123.864 —123.864
10.600.998 10.600.998 —199.665 10.401.333
102.224 —5.445.033 68.410.785 171.218.744 —13.825 171.204.919
65.077 65.077
199.366 —248.366 —49.000
30.986 30.986 30.986
—12.217.410 —12.217.410 20.093 —12.197.317
102.224 —5.414.047 56.193.375 159.296.763 —242.098 159.054.665
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Ergebnis 2009/Bilanzpresse-/Analystenkonferenz
Quartalsergebnis 01/2010

Hauptversammlung in Dortmund
Quartalsergebnis 02/2010

Quartalsergebnis 03/2010

Analystenkonferenz im Rahmen des Eigenkapitalforums in Frankfurt

18. Marz 2010

28. April 2010

4. Mai 2010

11. August 2010
3. November 2010
November 2010

Dieser Bericht enthilt in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schatzungen der Unternehmensleitung von ELMOS beruhen.

Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, konnen wir nicht dafiir garantieren, dass die Er-
wartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen kénnen Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu fiihren kénnen, dass die tatsach-

lichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen kénnen,

gehodren u.a. Veranderungen im wirtschaftlichen und geschaftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einfiihrungen von Konkur-
renzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Anderungen der Geschéftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aus-

sagen durch ELMOS ist weder geplant noch iibernimmt ELMOS die Verpflichtung dazu.



